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Abstrakt

Tato diplomova prace se zabyva problematikou multimedidlni vzdélavaci podpory pro
vyuku pocitaového hardwaru na odborné profilovanych stiednich Skolach. Cilem je
vytvorit sadu podpurnych videi a pfisluSnych pracovnich listli, reprezentujicich praktické
demonstrace s pocitacovym hardwarem. Kazdé podpiirné video se vénuje odlisné oblasti
pocitacového hardwaru. Jednotlivd podplirnd videa na sebe nenavazuji. Podplirna videa
a pracovni listy jsou zaméfeny na obor Informacni technologie. Tato diplomova prace se
sklada nejprve z teoretického vychodiska, na které navazuje identifikace oblasti vhodnych
pro sadu podpirnych videi. Z téchto oblasti jsou nasledné¢ vytvorena podplrnd videa
s ptislusnymi pracovnimi listy. V zavéru je vyhodnocen piinos sady podpirnych videi
pomoci zpétné vazby.

Klicova slova
informacni technologie, rdimcovy vzdéladvaci program, stfedni odborné vzdélavani, vyuka
pocitacového hardwaru, multimedialni vzdélavaci podpora, podpirné video, pracovni list

Abstract

This thesis deals with multimedia educational support for teaching computer hardware
at vocationally oriented secondary schools. The aim is to create a set of supporting videos
and corresponding worksheets representing practical demonstrations with computer
hardware. Each supporting video focuses on a different area of computer hardware.
The individual supporting videos do not build on one another. The supporting videos
and worksheets are intended for the field of Information Technology. This thesis consists
first of a theoretical background, followed by the identification of areas suitable for the set
of supporting videos. Based on these areas, the supporting videos and their corresponding
worksheets are subsequently created. In the conclusion, the contribution of the set
of supporting videos is evaluated through feedback analysis.

Keywords
information technology, framework educational programme, secondary vocational
education, teaching computer hardware, multimedia educational support, supporting video,
worksheet
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Uvod

Rozvoj informacnich technologii postupuje v soucasné dob¢ rychlym tempem a prolina se
vSemi odvétvimi lidské Cinnosti. Zakladnim prvkem tohoto technologického pokroku
zustava pocitaCovy hardware, ktery se vyucuje na stfednich Skolach v ramci oboru
Informaéni technologie, a na ktery se zaméfuje tato diplomova prace. Zaci se zde snazi
porozumét teoretickym i praktickym aspektim pocitacového hardwaru. Vyuka vSak muze
mit uréité limity, at’ uz z divodu nedostatecnych prostredkil, nebo kviili casové naro¢nosti
realizace praktickych demonstraci pro celou tfidu. Proto je vytvofena sada podpirnych videi,
ktera piispiva k minimalizaci uvedenych limit vyuky pocitacového hardwaru.

Praktické demonstrace maji velmi Siroké spektrum zaméfeni, proto se nejprve
identifikuji oblasti, ve kterych je sada podpirnych videi vhodna. Tyto oblasti nasledné
slouzi jako vychodisko pro vytvotenou sadu podpiirnych videi. Kazdé podplirné video
je doplnéno o pftislusny pracovni list, ktery provétuje porozuméni obsahu u zakt. Aby
se vystup této diplomové prace dostal ke konkrétnim vyucujicim, je publikovan
prostifednictvim webovych sluzeb. Nedilnou soucasti sady podpirnych videi je také
vyhodnoceni jejiho pfinosu, které je zajiSténo pomoci zpétné vazby. Ta se sklada
z pracovnich listl vyplnénych zéky a z pisemné zpétné vazby vyucujicich.

Tato diplomova préce je ¢lenéna do jednotlivych kapitol, které na sebe logicky navazuji.
Nejprve je predstaven kurikuldrni rdmec, jehoz hlavni naplni je rozbor ramcovych
vzdélavacich programu sttedniho odborného vzdélavani. JelikoZ je tato diplomova préace
zaméfena na podpurnd videa, je vyclenéna kapitola vénovana jejich zastoupeni ve
vzdélavacim procesu. Nasleduje kapitola obsahujici odiivodnéni vybéru oboru Informacéni
technologie pro tvorbu sady podpiirnych videi. Soucasti této diplomové prace je takeé
kapitola vénovand teorii pocitacového hardwaru, kterd zahrnuje jeho historii, klicové
principy a popis jednotlivych komponentt.

Dalsi kapitoly se vénuji rozboru vystupu této diplomové prace. Nejprve jsou stanoveny
cile a klicové otazky, na které se v prisluSnych castech odpovida. Poté nasleduje analyza
Skolnich vzdé¢lavacich programii, diky niz se identifikuji oblasti vhodné pro sadu
podptrnych videi. Nasledujici kapitoly se zabyvaji postupem tvorby sady podptrnych videi
1 pracovnich listi. Posledni kapitola uzavira popis vystupu této diplomové prace, protoze se
vénuje vyhodnoceni piinosu sady podptrnych videi pomoci zpétné vazby.

23



1 Kurikularni ramec

Soucasna podoba ¢eského kurikularniho systému reflektuje strategické priority definované
ve Strategii vzdélavaci politiky CR do roku 2030+. Ta sou¢asné vychazi z legislativniho
ukotveni ve Skolském zakoné €. 561/2004 Sb., o piedskolnim, zdkladnim, stfednim, vySSim
odborném a jiném vzdélavani — tzv. Skolsky zakon. V souladu s t¢émito dokumenty je tvorba
kurikula strukturovana do dvou urovni. Statni Groven piedstavuji ramcové vzdélavaci
programy, které definuji zavazné ramce pro vzdélavani. Skolni uroven tvoii 8kolni
vzdélavaci programy, podle kterych se uskutecnuje vzdélavani ve Skolskych zafizenich.
S uvedenymi kurikularnimi dokumenty tato diplomova prace pracuje, pficemz Skolnim
vzdélavacim programim je vénovana kapitola 1.4. [1]

1.1 Kurikulum

V ceském vzdélavacim kontextu je pojem kurikulum nejcastéji spojovan se vzdélavacimi
programy na statni a Skolni tUrovni. Kurikulum pfedstavuje soubor obsahovych
a organizacnich pravidel. Tato pravidla tvoti zdkladni ramec pro planovani, vedeni a fizeni
vzdelavaciho procesu ve Skolach. Jsou urcena predevSim pedagogickym pracovnikiim
a vymezuji, jak mé byt vyuka realizovana. [2]

Soucasti kurikula jsou cile vzdélavani, vzdelavaci obsah a ucebni plany. Dale zahrnuje
casové dotace jednotlivych vzdélavacich oblasti a dalsi organiza¢ni nalezitosti odpovidajici
danému typu vzdélavani. Kurikularni dokumenty se uplatiiuji v konkrétnim ucebnim
prostfedi, coz vyznamné ovliviiuje nejen to, jaké znalosti a dovednosti by si Zaci méli osvojit,
ale také samotny priib¢h a formy uceni. [2]

Kurikulum nelze chapat jako pevné dané¢ a neménné vymezeni vzdélavani. Jedna se
o proces, ktery se dlouhodobé vyviji. Tento vyvoj odrazi spoleCenské zmeény, hodnoty
spolecnosti 1 aktudlni potieby Zaka. Kurikularni dokumenty jsou proto priibéZné upravovany
na zéakladé zkuSenosti z pedagogické praxe a vysledkl evaluaci. [2]

1.2 Strategie vzdélavaci politiky CR do roku 2030+
Strategie vzdélavaci politiky CR do roku 2030+ piedstavuje zasadni koncepéni dokument,
ktery urcuje smér rozvoje ¢eského vzdélavaciho systému v obdobi let 2020 az 2030 a déle.
Jejim primarnim ucelem je modernizace regionalniho skolstvi, zdjmového a neformalniho
vzdélavani i oblasti celozivotniho uceni. Dokument reaguje na aktualni spolecenské vyzvy
a zaroven usiluje o napravu dlouhodobych strukturalnich problému v ¢eském Skolstvi. [3]
Realizace strategie je strukturovana do péti klicovych strategickych linii, které se
zaméiuji na promeénu obsahu a forem vzdélavani, zajisténi rovného ptistupu ke kvalitnimu
vzdélavani, podporu pedagogickych pracovnikii, posileni odbornych kapacit a spoluprace
vramci vzdélavaciho systétmu a na zajiSténi stabilniho a dlouhodobé udrzitelného
financovani vzdélavani. [3]
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V souladu s témito strategickymi liniemi klade strategie diiraz na modernizaci Skolniho
prostiedi, systematické zavadéni digitalnich technologii a podporu inovativnich vyukovych
metod. Soucasti téchto snah je také postupna redukce nadmérného objemu uciva a diraz na
rozvoj znalosti, dovednosti a postoji, které jsou uplatnitelné v osobnim, profesnim
i obCanském zivoté. Vyznamnd pozornost je vénovana rovnéz profesnimu rozvoji
pedagogickych pracovniki, posilovani manazerskych kompetenci vedeni Skol a snizovani
administrativni zatéze vzdelavacich instituci. [3]

1.3 Ramcové vzdélavaci programy

Ramcové vzdélavaci programy (RVP) predstavuji zdkladni dokumenty statni urovné
kurikula, které vymezuji ramce vzdélavani pro jednotlivé typy a stupné skol. RVP stanovuji
zejména cile vzdélavani, doporucené formy a délku vyuky, povinny obsah vSeobecného
a odborného vzdélavani podle zaméfeni oboru, organizacni uspotfaddani vyuky, profesni
profil absolventa a podminky pribéhu a ukoncovani vzdélavani. Soucasti programi jsou
rovnéz zasady pro tvorbu Skolnich vzdélavacich programi a podminky pro vzdélavani zaki
se specialnimi vzdélavacimi potfebami, v€etné materidlnich, personalnich a organizacnich
pozadavki, bezpecnostnich opatieni a ochrany zdravi. [4]

RVP musi vychazet z aktudlnich poznatkii piisluSnych védnich disciplin, jejichz
zaklady a praktické vyuziti ma vzdélavani zprostfedkovat. Soucasné musi reflektovat
pedagogické a psychologické principy uU¢innych vyukovych metod a organizacniho
uspofadani vyuky pfimétené véku a rozvoji zakd. Na zakladé téchto kritérii jsou RVP
pravidelné aktualizovany. Tvorbu a oponenturu RVP zajistuji pfislusnd ministerstva
prostfednictvim odbornikli z oblasti védy, pedagogiky, psychologie a praxe. Dokumenty
jsou vydavany Ministerstvem Skolstvi, mladeze a t€lovychovy po projednéani s ostatnimi
relevantnimi ministerstvy. V Ceské republice jsou RVP ¢&lenény podle stupné a typu
vzdélavani. Nize je uveden piehled zakladnich kategorii. [4]

RVP PV — Ramcovy vzdélavaci program pro predSkolni vzdélavani

RVP ZV — Ramcovy vzdélavaci program pro zékladni vzdélavani

RVP ZUV — Ramcovy vzdélavaci program pro zédkladni umélecké vzdélavani
RVP G — Ramcové vzdélavaci programy pro gymnazia

RVP SOV — Ramcové vzdéelavaci programy stfedniho odborného vzdélavani
RVP SV — Ramcové vzdélavaci programy pro specialni vzdélavani

Ackoliv se jednotlivé RVP 1i§i podle typu a zaméfeni oboru, maji spolecné zasady.
Vychazeji ze sdilenych hodnot posilujicich Zadouci zmény ve vzdélavani, podporuji
kompetenéni model vzdélavani propojujici znalosti, dovednosti, postoje a Zivotni hodnoty
potiebné pro aktivni a odpovédny osobni, obCansky a profesni Zivot. RVP formuluji
vzdélavaci obsah pro jednotlivé stupné vzdélavani, jsou zévazné pro tvorbu skolnich
vzdélavacich programi a podporuji kvalitni vzdélavani s maximalnim rozvojem vSech zakt
pro jejich aktivni zapojeni do spolecnosti. Dale jsou oporou pro spolecné vzdelavani
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i celozivotni uceni a zdiraziuji profesni odpovédnost uciteld a vedeni Skol za kvalitu
vzdélavani. [1]

1.3.1 Ramcové vzdélavaci programy stfredniho odborného vzdélavani

V této kapitole je pozornost vénovana ramcovym vzdéldvacim programim pro stfedni
odborné vzdélavani (RVP SOV), které jsou klicovymi dokumenty pro odborné vzdélavani
na stiednich Skolach a tvofi vychozi bod pro zaméfeni této diplomové prace. RVP SOV
vymezuji vzdélavaci ramce pro Siroké spektrum oborti stfedniho odborného vzdelavani.
V soucasné dob¢ je v ramci RVP SOV evidovano celkem 274 oborii vzdélani, které
pokryvaji rizné profesni zaméreni a irovné odborné piipravy. Tyto obory jsou rozdéleny do
n¢kolika zakladnich kategorii, jak je uvedeno nize. [5]

e Konzervatore
e Nastavbova studia

e OboryE
e Obory H
e OboryJ

e Obory LO
e OboryM

V nasledujicich podkapitolach jsou shrnuty a popsany nejdulezitéjsi casti RVP SOV.
Pozornost se zamétuje na vysvétleni zékladnich pojmd, cill a struktur RVP SOV, které tvofi
vychodisko pro tvorbu a realizaci vyuky na stfednich odbornych skolach.

1.3.1.1 Cile stfedniho odborného vzdélavani
Cile vzdélavani vyjadiuji spolecenské pozadavky na celkovy rozvoj zakd, a to jak po strance
vzdélanostni, tak osobnostni. Urcuji, k ¢emu ma vyuka sméfovat a jaké vysledky ma
piinaSet. Zahrnuji nejen znalosti a dovednosti, ale také hodnoty, postoje a schopnost
praktického uplatnéni Zakl v osobnim, obcanském i pracovnim Zivoté. Cile vzdélavani jsou
strukturovany do tfi vzdjemné provazanych urovni. [6]

Nejprve do obecného cile stiedniho vzdélavani (Delorsovy cile), kde jsou formulovany
z pohledu pedagogl a vyjadiuji sméfovani vzdélavani jako celku. Dal§imi dvéma cili jsou
kompetence absolventa oboru vzdélavani a vysledky vzdélavani v jednotlivych vzdélavacich
oblastech. Tyto cile jsou naopak vyjadfeny z pohledu zaka a popisuji, co je schopen po
ukonceni studia redlné vyuZivat v praxi. [6]

Koncepce stfedniho odborného vzdélavani vychazi z pojeti celoZivotniho uceni
a z pozadavkl znalostni spoleCnosti. Vzdélavani je zde chépano jako nastroj osobniho
rozvoje 1 jako prostfedek uplatnéni jedince v proménlivych podminkach souc¢asného svéta.
Zakladnim vychodiskem jsou tzv. Ctyfi pilite vzdélavani, které piedstavuji obecné cile
sttedniho vzdélavani a jsou popsany nize. [6]
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Ucit se poznavat

Cilem je rozvijet schopnost porozumét svétu a osvojit si dovednosti potiebné k uceni.
Diiraz je kladen zejména na rozvoj mysleni, praci s informacemi a schopnost fesit problémy.
Zéci si prohlubuji poznatky o svété, technologiich a pracovnich postupech. Vytvaieji si
zaklad pro kvalifikovany vykon povolani i pro dalsi vzdélavani v priabéhu zivota. Tento cil
je naplnovan touto diplomovou praci, ktera prostfednictvim podptirnych videi popsanych
v kapitole 7 a pracovnich listli pfiblizenych v kapitole 8 ptispiva k porozuméni odbornym
tématiim a usnadnuje osvojovani novych poznatka. [6]

Ucit se pracovat a jednat

Tento cil se zaméfuje na praktické uplatnéni ziskanych znalosti a dovednosti. Vzdélavani
podporuje aktivni a tvofivy pristup k feSeni problémt, schopnost spolupracovat, nést
odpovédnost a prizpiisobovat se ménicim se podminkdm na trhu prace. Prace je chapana
nejen jako povinnost, ale i jako prostor pro seberealizaci. [6]

Ucit se byt

Duraz je kladen na rozvoj osobnosti zdka, jeho sebereflexi, samostatné mysleni
a odpovédnost za vlastni jednani. Vzdélavani podporuje rozvoj duSevnich i télesnych
schopnosti, kultivaci emoci, kreativity a zdravého sebevédomi. [6]

Ucit se zit spolecné

Cilem je ptipravit zaky na zivot ve spolecnosti. Vzdélavani vede k respektu k lidskému
zivotu, k ptirodé a k odliSnostem mezi lidmi. Podporuje demokratické hodnoty, odpovédné
obcanské chovani, komunikaci a spolupraci v riiznych socidlnich i pracovnich skupinach.

[6]

1.3.1.2 Klicové kompetence

Klicové kompetence predstavuji univerzalné vyuzitelny soubor védomosti, dovednosti,
postoju a hodnot, které jsou dulezité pro osobni rozvoj, zapojeni do spolec¢nosti a pracovni
uplatnéni. Nejsou vazany na konkrétni vyucovaci predméty, ale rozvijeji se napfi¢ celym
vzdélavacim procesem, a to jak ve vSeobecném, tak v odborném vzdelavani. Osvojovani
klicovych kompetenci je dlouhodoby proces, ktery zacina jiz v ptedSkolnim vzdélavani
a pokracuje po cely zivot. Kompetence se navzajem prolinaji, maji nadpfedméetovy charakter
a nelze je rozvijet izolované. NiZe je piehled jednotlivych kli€¢ovych kompetenci pro
konzervatote a obory E, H, J, LO a M. Néstavbova studia maji klicové kompetence ¢astecné
shodné s ostatnimi obory, avsak jejich struktura a formulace je odlisna. [6] [7]

Kompetence k uc¢eni

Rozvoj této kompetence smétuje k efektivnimu a samostatnému uceni, schopnosti planovat
vlastni vzdélavani a pribézné vyhodnocovat dosazeny pokrok. Diraz je kladen na praci
s informacemi, porozuméni textu 1 mluvenému projevu a vyuzivani raznych informacnich
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zdroju. K naplnéni dané kompetence ptispiva vystup této diplomové prace tim, ze nabizi
strukturované digitalni materidly umoziujici opakovani uciva, individualni tempo uceni
a samostatnou praci s obsahem. [6]

Kompetence k feseni problémi

Tato oblast se zaméiuje na schopnost analyzovat problémové situace, navrhovat vhodné
postupy feseni a vyhodnocovat jejich efektivitu v pracovnim i bézném zivoté. Vyznamnou
roli zde hraje logické uvazovani, vyuzivani diive ziskanych znalosti a spoluprace s ostatnimi.
Vystup této diplomové prace podporuje rozvoj této kompetence zejména prostrednictvim
ovérovacich uloh navazanych na podpirna videa, které vedou k porozumeéni a aktivnimu
hledani feSeni. [6]

Komunikativni kompetence

Smyslem je rozvijet srozumitelné a kultivované vyjadiovani v pisemné i Ustni formeé
v riznych vzdélavacich a pracovnich situacich. Duraz je kladen na formulaci mySlenek,
praci s odbornou terminologii a dodrzovani jazykovych a stylistickych norem, vcéetné
komunikace v cizim jazyce. [6]

Personalni a socialni kompetence

Tato kompetence podporuje poznani vlastnich moznosti, odpovédné jednani a schopnost
spolupracovat s ostatnimi. Zamétuje se na stanovovani osobnich a profesnich cilii, adaptaci
na meénici se zivotni i pracovni podminky a vytvareni kvalitnich mezilidskych vztahi. [6]

Obcanské kompetence a kulturni povédomi

V této oblasti je kladen dlraz na etické a odpovédné jednani v demokratické spolecnosti.
Kompetence zahrnuji respekt k praviim druhych, udrzitelny ptistup k Zivotnimu prostiedi
a pozitivni vztah k narodnim, evropskym i globalnim kulturnim hodnotam. [6]

Kompetence k pracovnimu uplatnéni a podnikatelskym aktivitam

Rozvoj uvedené kompetence smétuje k orientaci ve svété prace a k aktivnimu pfistupu
k profesni kariéfe. Dlraz je kladen na uvédoméni si vyznamu celoZivotniho vzdélavani,
orientaci v moznostech pracovniho uplatnéni a zdkladni porozumeéni principim
podnikatelského prostiedi. [6]

Matematické kompetence

Dané kompetence umoziuji funkéni vyuzivani matematickych dovednosti v praktickych
a odbornych situacich. Zahrnuji praci s udaji, grafy a odhady vysledki a aplikaci
matematickych postupi pii feSeni realnych problému. [6]
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Digitalni kompetence

Zasadni oblasti vzdelavani je schopnost bezpecné, kriticky a tvofivé vyuzivat digitalni
technologie pfi uceni, praci i v bézném zivoté. Duraz je kladen na préci s digitdlnim
obsahem, orientaci v digitdlnim prostiedi a uvédomeéni si spolecenskych dopadi technologii.
Tato kompetence je vyrazné podporovana vystupem této diplomové prace. Vyuzivani
podpturnych videi a digitalnich pracovnich listi piispiva k rozvoji digitalnich dovednosti
a smysluplné€ zapojuje technologie do vzdélavaciho procesu. [6]

1.3.1.3 Odborné kompetence

Odborné kompetence se vztahuji k vykonu konkrétniho povolani a vyjadiuji profesni profil
absolventa. Vychazeji z kvalifika¢nich pozadavkl daného oboru a zahrnuji odborné znalosti,
dovednosti, pracovni postupy, postoje a hodnoty. Tyto kompetence jsou vzdy specifické pro
dany obor vzdélani a 1i$i se podle zamé&feni studia. V kapitole 3.1 je této oblasti vénovéana
podrobnéjsi pozornost. [6]

1.3.1.4 Uplatnéni absolventa

Uplatnéni absolventa popisuje moznosti pracovniho zafazeni po ukonceni studia. Je
specificka pro jednotlivé obory a vymezuje oblasti, ve kterych se absolvent mize uplatnit.
Téma je déle rozpracovano v kapitole 3.2.

1.3.1.5 Kurikularni ramce vzdélavani

Kurikularni ramce stanovuji zdvazny obsah vzdélavani a ocekavané vysledky vzdélavani.
Obsah je ¢lenén do vzdélavacich oblasti a obsahovych okruhti. Vysledky vzdélavani jsou
jednotné stanoveny pro vSechny zaky, avsak jejich dosazena uroven zavisi na individualnich
schopnostech a motivaci. Pro tuto diplomovou préci je podstatné zaméfit se na dvé oblasti
vzdélavani, protoze vystup této diplomové prace je urcen pravé pro jejich podporu. Nize jsou
proto ptedstaveny kurikuldrni rdmce pro oblasti informatického a odborného vzdélavani. [6]

Informatické vzdélavani

Hlavnim smyslem informatického vzdélavani je u zakl rozvijet schopnost vSimat si
informatickych prvkll v okolnim svété a pouzivat informatické poznatky k lepSimu chapani
a uvazovani o nejriiznéjsich ptirodnich i technickych systémech a procesech. Zaci by méli
umét feSit rizné praktické i1 kaZzdodenni situace, pfitom védomé a systematicky vybirat
a pouZzivat co nejvhodnéjsi postupy. Vyuka informatiky pfispiva k systematickému mysleni,
porozuméni digitalnim technologiim a k jejich efektivnimu vyuZivani i v jinych oborech
vzdelavani. Tato vzdélavaci oblast je podrobnéji rozpracovana v kapitole 3.3. [6]

Odborné vzdélavani

V rdmci odborného vzdélavani diplomovéa prace zameétuje pozornost na jedinou oblast
nazvanou Hardware. Tato oblast je specifickd pro obor vzdélavani Informacni technologie
(18-20-M/01), pro ktery je urcen vystup této diplomové prace. [6]
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Smyslem této oblasti je obeznamit zaky se strukturou pocitace, principy ¢innosti jeho
jednotlivych &asti a jejich vzajemnymi souvislostmi. Zaci si osvoji schopnost navrhnout
osobni pocita¢ podle konkrétniho ucelu vyuziti, pfipojovat k nému periferni zafizeni
a zajisStovat jejich provoz. Soucasti téchto Cinnosti je také zdkladni udrzba zafizeni,
dopliovéani spotiebniho materialu a provadéni drobnych servisnich zasahtl. Zaci rozviji
dovednosti v oblasti diagnostiky hardwarovych soucasti a zatizeni. UCi se vybirat a pouzivat
vhodna sitova zafizeni pro potieby pocitacové sité. Zaroven jsou vedeni k dodrzovani
pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Dalsi informace k této vzdelavaci oblasti
jsou uvedeny v kapitole 3.4. [6]

1.3.1.6 Prafezova témata

Prifezova témata piedstavuji vyznamnou slozku ve vzdélavani, kterd reaguje na aktualni
problémy a vyzvy soucasné spolecnosti. Jejich cilem neni pouze rozSifovani znalosti zaku,
ale predevSim formovani postojl, hodnot a zptsobi jednani. Prifezova témata piispivaji
k osobnostnimu a charakterovému rozvoji zakl a vytvareji prostor pro jejich aktivni zapojeni
do vyuky i spolupraci s ostatnimi. [8]

Prifezova témata nejsou vazdna na jeden konkrétni predmét, ale prostupuji naptic¢
vzdélavacimi oblastmi. Diky tomu umoziuji propojeni odborného i vSeobecného vzdélavani
a podporuji komplexni pojeti vyuky. Jejich realizace pfispiva k rozvoji klicovych
kompetenci a k vytvareni uceleného pohledu zaki na feSenou problematiku. [8]

Vyznam téchto témat je patrny zejména u zaka se specidlnimi vzdélavacimi potiebami,
u nichz je €asto upravovan obsah i vystupy vzdélavani. Prifezova témata zde maji silny
vychovny aspekt a pomahaji utvafet hodnotovy systém zakd pifi respektovani jejich
individudlnich moZnosti. Tematické okruhy prifezovych témat prochazeji napfic
vzdélavacimi oblastmi, coZz podporuje propojeni vzdélavacich obsahii a zvySuje
komplexnost vzdélavani. Nize popsané jednotlivé okruhy priifezovych témat jsou soucasti
vSech RVP SOV. Konkrétni obsah a zptisob realizace se lisi v zavislosti na zaméteni daného
oboru. [8]

Obcan v demokratické spolec¢nosti

Téma se zaméfuje na rozvoj postoji a hodnot pottebnych pro fungovani demokratické
spolecnosti. Dlraz je kladen na rozvoj obcCanské gramotnosti, odpovédného jednéni
arespektu k pravim a povinnostem jednotlivce. Vzdélavani v této oblasti podporuje
orientaci zakl ve spoleCenskych vztazich a jejich aktivni zapojeni do obCanského zivota. [6]

Clovék a zivotni prostiedi

Vzdélavani v tomto tématu sméfuje na potfebu udrzitelného rozvoje a ochrany Zivotniho
prostiedi. Vede zdky k odpovédnému pftistupu k piirod¢, uvédomeéni si dopada lidské
¢innosti a k respektu ke vSem formam Zivota. Soucasné rozviji schopnost chapat
environmentalni problémy v Sir§ich souvislostech. [6]
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Clovék a svét prace
Toto téma se zaméfuje na piipravu zakia na budouci profesni uplatnéni. Rozviji praktické
dovednosti potfebné pro orientaci na trhu préace, planovani profesni drahy a rozhodovani
o dal§im vzdélavani. Dlraz je kladen na schopnost pfizplisobovat se zméndm a na vyznam
celozivotniho uceni. [6]

Clovék a digitalni svét

Dané téma reflektuje zédsadni roli digitalnich technologii v soucasném vzd€lavani
1 pracovnim Zzivoté. Zaméfuje se na rozvoj schopnosti vyuzivat digitadlni technologie
bezpeéné, kriticky a tvofivé pii udeni, praci i ve volném &ase. Téma Clovék a digitalni svét
ma pro tuto diplomovou préaci zasadni vyznam. Uzce souvisi s informatickym vzdélavanim
a poskytuje pfirozeny ramec pro vyuzivani digitadlnich vyukovych prostredki, véetné
podpirnych videi. Podporuje smysluplné zaclenovani digitalnich technologii do vyuky
arozvoj digitalnich kompetenci zakd. To je klicové zejména v technicky a informaticky
zamétenych oborech. [6]

1.4 Skolni vzdélavaci programy

Skolni vzdélavaci programy (SVP) piedstavuji zékladni realiza¢ni dokumenty na kolni
urovni, které jednotlivé Skoly vytvareji na zakladé prislusného RVP a v souladu s pravidly
v ném stanovenymi. [4]

SVP konkretizuje cile vzdélavani, délku, formy, obsah, ¢asovy plan vyuky a organizaci
vzdélavani v podminkach konkrétni Skoly. SlouZi jako hlavni podklad pro realizaci vyuky.
Obsah vzdélavani mize byt ve SVP usporadan do jednotlivych vyudovacich predmétii nebo
do jinych ucelenych vzdé&lavacich celkii tzv. modulii. Soudasti SVP je rovnéz zajisténi
vzdélavani zaka se specialnimi vzd€lavacimi potfebami, podminky pfijiméni uchazedi,
vymezeni dokladu o ukonceni vzdélani, pokud je vydavan. Nésledné je uveden popis
materidlnich, personalnich a ekonomickych podminek S$koly, stejné¢ jako podminek
bezpecnosti prace a ochrany zdravi, na jejichz zdkladé€ je vzdélavani uskutecniovano. [4]

SVP vydava feditel $koly nebo $kolského zatizeni. Je zvefejnén na p¥istupném misté
tak, aby byl voln€ dostupny k nahlédnuti vetejnosti. Zarovent musi byt umoZnéno pofizovani
opistl, vypist nebo kopii v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Dalsi navaznosti na SVP
jsou uvedeny v kapitole 6. [4]
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2 Podpurna videa ve vzdélavacim procesu

Tato kapitola se zamétuje na vyuzivani podptirnych videi ve vzdélavacim procesu. Stru¢né
ptredstavuje jejich hlavni pfinosy, moznosti za¢lenéni do vyuky i zékladni metodické postupy
prace s nimi. Nasledujici podkapitoly popisuji jednotlivé oblasti podrobné;i.

2.1 Didaktické prinosy podptirnych videi
Vyuzivani podpirnych videi ve vyuce predstavuje v souCasném vzdélavani vyznamny
didakticky nastroj. Video jako médium umoziuje zachytit jevy, procesy a situace, které jsou
jinak obtizn¢ prenositelné do Skolniho prostiedi. Diky své ndzornosti a kombinaci obrazu
a zvuku pfispiva k lepSimu porozuméni uciva a usnadnuje jeho osvojovani. Zaroven jde
o format, ktery je zakiim blizky a pfirozeny a tim padem zvySuje jejich motivaci k uceni. [9]
V informatickém vzd€lavani maji podpirna videa velky vyznam. Umoziluji nazorné
prezentovat oblasti, jako je pocitacovy hardware, kterému je v€novana kapitola 4. U n¢j je
klicové propojeni teoretického vykladu s vizualni ukazkou. Prostfednictvim videi lze
ptiblizit strukturu pocitace, funkci jednotlivych komponentii a jejich vzajemné vztahy
1 principy fungovani celého systému. To je zvlasté ptinosné v situacich, kdy neni mozné
pracovat se skutecnym pocitaCovym hardwarem piimo ve vyuce.

2.2 Moznosti didaktického vyuziti podpirnych videi

Zatazeni podpirného videa do vyuky by mélo byt vzdy promyslené. Je nutné zvazovat,
jakému cili bude video slouzit, jaky obsah zprostfedkuje a jak bude navazovat na dalsi
vyukové aktivity. Podpiirna videa mohou byt vyuzivana nejen béhem vyucovani, ale také
pii samostatné nebo domaci praci. Tim se rozSifuje prostor pro individudlni tempo uceni
a opakovani uciva. [9] [10]

Vyznamnou roli hraje také zplisob, jakym ucitel video do vyuky za€leniuje. V nékterych
ptipadech se video stava hlavnim nositelem vyukového obsahu. Zaci se s novym ué¢ivem
seznamuji prostfednictvim videi samostatn¢ a ¢as ve vyuce je pak vénovan procvi¢ovani,
upevilovani znalosti a feSeni problému. Tento pfistup je vhodny 1 pro informaticka témata,
zejména pii seznamovani s technickymi principy poéita¢ového hardwaru. Castéjsi je situace,
kdy je video zaclenéno do vyuky jako podpirny prvek. Ucitel jej kombinuje s vlastnim
vykladem, pracovnimi listy nebo dalSimi metodami. Video zde nenahrazuje ucitele, ale
dopliiuje jeho vyuku a podporuje charakteristicky styl prace. Tento pfistup umoZiiuje
flexibiln€ reagovat na potieby konkrétni tfidy a tématu. [9]

Podpiirné video miize slouzit také jako rychld pomoc v mimotadnych situacich,
naptiklad kdyzZ je potieba suplovani ve vyuce. V takovém ptipad¢ poskytuje zdkladni ramec
vyuky a umoznuje zachovat plynulost vzdélavani. Je vSak dilezité, aby nebylo vyuZzivano
bez jasného vzdélavaciho zaméru, jinak by mohlo ztratit sviij didakticky potencial. [9]
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Podptirna videa lze vyuzit v riznych fazich vyuky. Casto slouzi jako Givod do nového
tématu, kde pomahaji vzbudit zajem a motivaci. V oblasti informatiky mohou videa nahradit
uvodni vyklad a nabidnout piehled problematiky pocitacového hardwaru v ndzorné podobé.
[9]

Velky ptinos maji podplirna videa také pfi demonstraci jev a procesti. Umoziuji
vizualizovat abstraktni nebo technicky narocné obsahy, které jsou bez obrazové podpory
obtizn€ pochopitelné. V ptipadé pocitacového hardwaru jde naptiklad o vnitini strukturu
zafizeni nebo postupy pii jejich montazi. UziteCnad jsou podplrna videa i pfi opakovani
uciva. Nabizeji jiny zplisob prezentace obsahu nez ucebnice nebo vyklad, a to muize
napomoci lepSimu zapamatovani. Pro nékteré zéky predstavuji vhodnou alternativu pfii
domaci pripravé nebo samostatném studiu. [9] [10]

2.3 Metodické postupy prace s podptirnymi videi

Efektivni vyuziti podptrnych videi ve vyuc¢ovaci hodiné predpoklada promyslenou strukturu
prace pied sledovanim, béhem néj i po jeho skonéeni. Uvodni faze by méla zdky motivovat
a pfipravit na obsah videa. Kratka anotace nebo vysvétleni klicovych pojmit napoméha
lepSimu porozuméni sledovanému obsahu. U informatickych videi zaméfenych na
pocitacovy hardware je vhodné upozornit napiiklad na nazvy komponenti nebo jejich
zakladni funkce. [9] [11]

Béhem sledovani videa muze ucitel zvolit rizné postupy. Nékdy je vhodné ponechat
plnou pozornost videu, jindy Ize sledovani doplnit o pribézné tkoly nebo komentéi. Video
lze zastavovat, zpomalovat nebo se k jednotlivym ¢astem vracet. Tento pfistup umoziuje

Navazujici aktivity po zhlédnuti videa jsou kli¢ové. Slouzi k upevnéni a ovéreni
porozuméni. Vzhledem k tomu, Ze video je jednosmérné médium, je vhodné jej doplnit
interaktivni ¢innosti. Mize jit o diskusi, praci s pracovnim listem, kratky test nebo feSeni
praktickych uloh. Tyto aktivity umozuji aplikovat ziskané poznatky v praxi. [9] [11]
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3 Vymezeni cilového oboru pro podpurna videa

PtesnéjSim zamérenim této diplomoveé prace je vyhradn€ obor Informacni technologie. Tento
obor zahrnuje tematiku pocitaového hardwaru jako samostatnou a rozvinutou oblast
vzdélavani, a proto predstavuje nejvhodnéjsi prostiedi, v némz lze takto zaméefena podpirna
videa nejlépe uplatnit. [6]

Pro doplnéni kontextu jsou dale uvedeny také obory Elektrotechnika (26-41-M/01)
a Prakticka sestra (53-41-M/03). Tyto obory nepracuji s po¢itatovym hardwarem v takové
mife, aby pro né¢ byla tvorba podplrnych videi tohoto typu didakticky smysluplna.
Elektrotechnika se soustfedi zejména na elektrické obvody a méfeni, zatimco obor
Prakticka sestra pfedstavuje zcela odlisné profesni zamétfeni. Toto srovnani umozZiuje
ukazat, pro€ je volba oboru Informacni technologie pro tuto diplomovou praci nejvhodnéjsi.
Naésledujici podkapitoly tuto volbu rozpracovéavaji prostiednictvim rozboru jednotlivych
¢asti RVP SOV. [12] [13]

3.1 Srovnani odbornych kompetenci

V odbornych kompetencich oboru Informacni technologie je pocitacovy hardware vymezen
jako samostatna oblast. Kompetence jsou zaméfené na navrhovani, sestavovani a udrzbu
pocitacového hardwaru. Zahrnuji také volbu vhodnych hardwarovych feseni, identifikaci
zavad a hodnoceni vykonnosti poc¢itac¢ovych konfiguraci. Tyto dovednosti podporuji vystup
této diplomové prace a tvoii jeji odborny zéklad. Pocitatovy hardware zde neni chapan
pouze okrajové, ale jako kli€ova soucéast odborné ptipravy. [6]

Dalsi odborné kompetence oboru Informacni technologie s hardwarem tzce souviseji.
Napftiklad prace s opera¢nimi systémy, pocitacovymi programy nebo pocitacovymi sit€émi.
To vSechno ptedpokldda znalost vzajemnych vazeb mezi jednotlivymi komponenty.
Pocitacovy hardware zde tvoti zdklad, na ktery dalsi oblasti odborné vyuky ptimo navazuji.
Informatické vzdélavani je tak v tomto oboru pojato do hloubky a v jasnych technickych
souvislostech. [6]

V ramci srovnani je zahrnut nejprve obor Elektrotechnika. Ten rovnéZ obsahuje
rozsahlé odborné kompetence technického charakteru, avSak jejich zaméfeni je odlisné.
Elektrotechnika se soustfedi zejména na elektrotechnické vypocty, navrh a montaz
elektrickych obvodil, praci s normami a méfeni elektrotechnickych veli¢in. Pocitaovy
hardware zde neni samostatnou oblasti odbornych kompetenci. Objevuje se spiSe nepiimo,
pfipadné na urovni jednotlivych komponenti nebo technické dokumentace. Nasledné se
zam¢efime na obor Prakticka sestra. Ackoliv 1 zde figuruji odborné kompetence tykajici se
prace s technickymi prostfedky a informacnimi systémy, jejich smysl je zcela odlisny.
Technologie jsou zde vnimény jako podplrny nastroj zdravotnické péce, nikoliv jako
pfedmét odborného zkoumani. Pocitacovy hardware se v tomto oboru nevyskytuje jako
samostatnd odborna kompetence, ale pouze jako prostiedek administrativni nebo ptistrojové

podpory. [12] [13]
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3.2 Srovnani uplatnéni absolventa

Uplatnéni absolventa oboru Informacni technologie je piimo zaméfeno na oblast
pocitacového hardwaru. Absolvent se muze uplatnit pii navrhu a realizaci hardwarovych
feSeni, jejich udrzbé a technické sprave. Pocitacovy hardware zde tvoii zdkladni pracovni
nastroj i pfedmét odborné Cinnosti. Dalsi oblasti je instalace a sprava operacnich systémi,
pocitaCovych programi nebo pocitacovych siti. Ty jsou rovnéz izce navazany na konkrétni
hardwarovou konfiguraci. Absolvent musi rozumét stavbé pocitaCe, vlastnostem jeho
komponentt a jejich vzdjemné spolupraci. [6]

U oboru Elektrotechnika je wuplatnéni absolventa orientovano ptedevSim na
elektrotechnickd zatizeni, energetické systémy, automatizaci a primyslové aplikace.
Prestoze se jednd o technicky obor, jeho profesni zaméieni nesmétuje k pocitaCovému
hardwaru osobnich pocitaci. Vypocetni technika zde vystupuje spiSe jako pomocny
prostiedek, nikoliv jako hlavni oblast odborné ¢innosti. Obor Prakticka sestra je zaméten
vyhradné na oblast zdravotni péCe. Uplatnéni absolventa se odehrava ve zdravotnickych
a socialnich zatizenich, kde jsou informacni technologie vyuzivany piedevSim k evidenci
dat a administrativni podpote. Pocitacovy hardware zde neni odbornym zamétenim, ale
pouze nastrojem pro vykon profese. [12] [13]

3.3 Srovnani kurikularnich ramct pro oblast

informatického vzdélavani
V ramci tematického celku Digitalni technologie je okruh Hardware a software v RVP SOV
vymezen shodné napii¢ sledovanymi obory. Okruh zahrnuje ptehled zlomovych udalosti
v historii pocitacového hardwaru, popis soucasného pocitacového hardwaru, jeho
zakladnich komponentl a technickych parametrii. Soucasti je také orientace ve vstupnich
a vystupnich zafizenich. [6] [12] [13]

Stejné koncipovany jsou i odekavané vysledky vzdélavani. Zaci maji byt schopni
rozpoznat klicové momenty ve vyvoji pocitatového hardwaru a porozumét zakladnim
principim jejich fungovani. Diraz je kladen na praktické a bezpecné pouZzivani vypocetni
techniky a na schopnost pfizplsobit se novym technologiim. Z hlediska formalniho
vymezeni se tedy obsah informatického vzdélavani pocitaCového hardwaru mezi obory
Informacni technologie, Elektrotechnika a Prakticka sestra nelisi. [6] [12] [13]

Rozdily se vSak projevuji v tom, jakou roli tyto znalosti v jednotlivych oborech skute¢né
hraji. U oboru Prakticka sestra slouzi informatické znalosti predevsim jako podpirny nastroj.
Hardware zde neni cilem vyuky, ale prosttedkem pro administrativu, préci
s informaénimi systémy a dokumentaci. Obor Elektrotechnika stoji mezi témito pfistupy.
Znalosti pocitatového hardwaru zde maji $irSi vyznam nez u oboru Prakticka sestra, avSak
nejsou hlavnim odbornym pilifem. Hardware se uplatiiuje spiSe v souvislosti s métenim,
fizenim, automatizaci nebo technickou dokumentaci. Naopak u oboru Informacni
technologie pfedstavuji znalosti pocitacového hardwaru dilezitou soucast, kterd je dale
rozvijena v oblasti odborného vzdélavani. [6] [12] [13]
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3.4 Srovnani kurikularnich ramcu pro oblast

odborného vzdélavani

V ramci srovnani odborného vzdelavani se zaméfime na oblast vzdélavani nazvanou
Hardware. V ni se nachazi okruh Zakladni ¢asti pocitace. Cilem tohoto okruhu je rozvoj
znalosti souvisejicich se zakladnimi ¢astmi poéitade, jejich vlastnostmi a parametry. Zaci se
uci porovnavat jednotlivé komponenty nebo celé pocitacové sestavy podle technickych
specifikaci. Vedle teoretického porozuméni je kladen diiraz na praktické dovednosti.
Zéci jsou vedeni k navrhu poéitatovych sestav, k provadéni diagnostiky hardwarovych
komponentl a k zdkladnim servisnim ukontim. Schopnost identifikovat zdvadu, vyhodnotit
technicky stav zafizeni a navrhnout vhodné feSeni je povazovana za nezbytnou soucast
odborné kompetence profesniho profilu absolventa. [6]

V jinych oborech stfedniho odborného vzdélavani je postaveni pocitacového hardwaru
v oblasti odborného vzdélavani vyrazné odlisné. V oboru Elektrotechnika je odborné
vzdélavani zaméfeno pfedevsim na elektrotechnické zaklady, méteni a technické kresleni.
U oboru Prakticka sestra je odborné vzdelavani orientovano na poskytovani osetfovatelské
péce, zdravotnicke a socialni dovednosti. Pocitacovy hardware zde neni samostatnou oblasti.
[12][13]

Z uvedeného srovnani vyplyva, ze pouze obor Informacni technologie systematicky
rozviji odborné vzdélavani zamétené na pocitatovy hardware jako samostatnou oblast.
Vyuka této oblasti pfedstavuje zasadni soucast odborného vzdélavani a vyzaduje
odpovidajici didaktickou podporu, zejména v ramci prakticky orientované vyuky. [6]
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4 Teorie pocéitacového hardwaru

Tato kapitola predstavuje zdkladni pojmy, historicky vyvoj a klicové komponenty
pocitacového hardwaru, které tvoii teoretické vychodisko k podpirnym videim
zpracovanym v ramci této diplomové prace. Obsah kapitoly vychazi z pozadavkii RVP SOV
pro obor Informacni technologie, které¢ vymezuji pozadované vysledky vzdélavani a jim
odpovidajici ucivo v kurikularnich ramcich pro oblasti informatického a odborného
vzdelavani. RVP SOV sice stanovuje obsah vzdélavani, ale nedefinuje jeho detailni strukturu
ani poradi. Z tohoto divodu jsou nasledujici podkapitoly koncipovany tak, aby poskytly
uceleny piehled kliovych ¢asti poc¢itacového hardwaru. [6]

Pojem pocitacovy hardware zahrnuje vSechny fyzické soucastky pocitace, tedy
jednotlivé komponenty. Na rozdil od dat a programi, které oznac¢ujeme jako software, tvori
hardware hmotné prvky nezbytné pro fungovani pocitace. Patii sem vSechny komponenty
popsané v nasledujicich podkapitolach, které spolecné umoznuji provoz celého systému.
[14]

4.1 Historie pocitacového hardwaru

Historie pocitacii zahrnuje vyvoj hardwaru, pocitacovych struktur i zplsobl zpracovani
informaci a Gzce souvisi s vyvojem softwaru. Zakladni myslenky programovatelnych strojii
formuloval jiZ v 19. stoleti Charles Babbage. Prvni funkéni ¢islicové pocitace vSak vznikly
az ve 30. letech 20. stoleti. S postupnym technickym rozvojem se pocitace stdvaly mensimi,
vykonnéjsimi a dostupnéjSimi. Vyvoj Cislicovych pocitacli je obvykle c¢lenén do
jednotlivych generaci podle pouzité technologie. [14]

Nulta generace

Nulta generace pocita¢li se objevovala do roku 1945. Tyto stroje byly zaloZeny na
elektromechanickych relé a pracovaly s velmi nizkymi frekvencemi. Vyvoj byl vyrazné
ovlivnén pozadavky 2. svétové valky. Tyto pocitace slouZily predevSim pro specializované
védecké a technické vypocty. Mezi nejznaméjsi zahranicni pfedstavitele pattily Harvard
Mark I a Mark II. V ¢eskoslovenském prostfedi byl vyznamnym zastupcem pocita¢ SAPO,
ktery je zachycen na Obr. 1. [14]
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&
Obr. 1: Pocitac SAPO [15]

Prvni generace

Pocitace prvni generace vznikaly ptiblizn€ v letech 1945 az 1951. Zékladnim prvkem byly
elektronky. Tyto pocitace byly rozmémé, energeticky néaro€né a cCasto poruchové.
Programovani probihalo ve strojovém kodu a vstup dat byl zajistovan pomoci dérnych stitki
a pasek. Vypocletni rychlost byla velmi nizka, coZ vyrazné omezovalo jejich praktické
vyuziti. Typickymi zahraniénimi piedstaviteli byly ENIAC a EDVAC. V Ceskoslovensku
tuto generaci reprezentoval poc¢ita¢ EPOS 1. Ten je vyobrazen na Obr. 2. [14]

Obr. 2: Poéitac EPOS 1 [15]

Druha generace

Druhé generace se rozvijela zhruba v letech 1951 az 1965 a ptinesla zdsadni zménu v podobé
tranzistori, které nahradily elektronky a umoZznily vyrazné zvySeni spolehlivosti i sniZeni
spotteby energie. Pocitace se zacaly vice vyuzivat pro davkové zpracovani dat. V této dob¢
se objevily prvni operacni systémy a vyssi programovaci jazyky. Mezi zahrani¢ni zéstupce
patfily IBM 1401 a IBM 7090. V Ceskoslovensku byl vyznamnym strojem pogita¢ EPOS 2,
viz Obr. 3, ktery se vyrabél se pod oznacenim ZPA 601. [14]
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Obr. 3: Pocitac EPOS 2 [15]

Treti generace

Tteti generace pocitacl se rozvijela pfiblizné v letech 1965 az 1980. Charakteristickym
znakem bylo pouziti integrovanych obvodi. Vyrazné se zvysil vykon a zlepsila se efektivita
vyuziti procesoru. Objevilo se multiprogramovani a zaklady multitaskingu. Pocitace zacaly
umoznovat interaktivni praci uzivatele. Mezi zahranicni zastupce patfily pocitace tady
Siemens System 4004 a IBM System/360, zniz je na Obr. 4 uveden model 50.
V ceskoslovenském prostiedi tuto generaci reprezentovaly pocitace fady JSEP-R1. [14]

-
Obr. 4: Pocita¢ IBM System/360 model 50 [16]

Ctvrta generace

Ctvrta generace se rozviji od po¢atku 80. let 20. stoleti az do soudasnosti. Typickymi prvky
pro tuto generaci jsou osobni pocitace a procesory, pfiCemZ pojem procesor je popsan
v kapitole 4.5. Cely procesor je integrovan do jednoho ¢ipu, coz umoznilo dalsi zvySovani
vykonu pfi niz$i spotiebe energie. Pocitae se masove rozsitily do skol, domacnosti i firem.
Vyznamnym meznikem bylo uvedeni pocitate IBM PC vroce 1981. Tento pocitac je
zobrazen na Obr. 5. Pozdgji se v Ceskoslovensku objevil napiiklad po¢ita¢ Didaktik Gama.
[14]
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Obr. 5: Poéita& IBM PC [17]

4.2 Von Neumannova architektura

Vyvoj vypocetni techniky zasadné€ ovlivnil matematik John von Neumann. V roce 1945
formuloval teoretické zéasady, které umoznily vznik univerzalniho pocitace urceného
k Sirokému spektru pouziti. Tim polozil zdklady nad€asového modelu fungovéni pocitace,
ktery se uplatnuje dodnes. [18]

Podle von Neumannovy koncepce je pocita¢ zalozen na dvojkové soustavé, tedy na
hodnotach 0 a 1. Tento princip sice nevymyslel, ale jako jeden z prvnich jej disledné
uplatnil. Technicka ¢ast pocitate ma byt univerzalni, pficemz konkrétni vyuziti urcuje
program, ktery fidi jeho ¢innost. [18]

Zakladnimi souc¢astmi pocitace jsou procesor, pivodné tvoreny fadicem a aritmetickou
jednotkou, a pamét’. Procesor vykonava jednotlivé instrukce postupné podle programu, ktery
je uloZeny v paméti. Ta soucasn€ uchovava jak data, tak samotny program, takze je spole¢na
pro oboji. Konkrétni ¢ast paméti mize byt v daném okamziku interpretovana bud’ jako
instrukce, nebo jako data. [18]

Koncepce pocita také se vstupnimi zatizenimi, ktera slouzi k zadavani programu a dat.
Soucasné také zahrnuje vystupni zafizeni pro zobrazovani vysledki vypoctu. Napiiklad
diive se jako vstupni zafizeni pouzivaly dérné Stitky, dnes tuto roli plni disky, které jsou
popsany v kapitolach 4.7 a 4.8. Blokové schéma této architektury je uvedeno na Obr. 6. [18]
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Obr. 6: Von Neumannovo blokové schéma [18]

4.3 Moortv zakon

Moorlv zdkon vznikl jako empirické pravidlo, které mélo pomoci piedvidat vyvoj
polovodic¢ovych technologii. Formuloval jej Gordon Moore, tehdejsi generadlni feditel
spole¢nosti Intel. V roce 1965 publikoval ¢lanek, ve kterém popsal trend rychlého ristu
poctu soucastek integrovanych na jeden Cip. Moore na zakladé tehdejSich pozorovani
odhadl, Ze se pocet tranzistord na ¢ipu zdvojnasobi kazdy rok. Pozdéji tento odhad upravil
na priblizn€ dvouleté obdobi. Po nékolik desetileti se tato predpovéd’ ukazovala jako velmi
ptesnd, 1 kdyz v poslednich letech zacalo tempo rlstu zpomalovat. [19]

Moortiv zdkon nebyl fyzikilnim zakonem. Slo o zobecnéni dlouhodobych
technologickych trendti. Patfilo mezi n€ zlepSovani vyrobnich procesli, zmensovani prvki
integrovanych obvodiul a stale efektivnéjsi navrhy c¢ipti. Diky tomu se stal dtlezitym
nastrojem pro planovani vyvoje a investic v polovodicovém primyslu. Firmy jej vyuZivaly
k hodnoceni vlastniho pokroku i k porovnavani s konkurenci. [19]

Rostouci hustota tranzistori umoznila vyrazné zvySovani vykonu procesort. Pfinesla
také rozSifovani jejich funkci a snizovani spotfeby energie. Soucasn€ se vSak vyrobni
technologie zacaly pfibliZzovat fyzikalnim limitdm kifemiku a velikosti atomarnich struktur.
moderni vypocetni techniky a vysvétluje rychly technologicky pokrok poslednich desetileti.
[19]
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4.4 Zakladni deska

Zakladni deska se anglicky oznacuje motherboard a tvoii patet celého pocitace. Propojuje
vSechny vnitini soucastky do jednoho funkcniho celku a zarovei zajist'uje jejich elektricke
napdjeni. Do zékladni desky se pfimo osazuje procesor a operac¢ni pamét, kterd je popsana
v kapitole 4.6. Dalsi prvky se pfipojuji pomoci kabelii nebo specidlnich sloti, viz kapitola
4.4.4. Diky integraci modernich technologii dnes uz zékladni deska obsahuje sitovou
a zvukovou kartu, které se diive musely zapojovat samostatné. Tyto komponenty jsou
popsany v kapitole 4.9. [14]

Zakladni deska funguje jako hlavni komunikacni uzel mezi procesorem, paméti,
roz$ifujici kartou nebo portem. Fyzicky jde o desku plnou elektronickych prvki. Obsahuje
mnozstvi konektort, ¢ipli a kondenzatorli. Bez téchto drobnych dili by zatfizeni nemohlo
spravné pracovat. [20]

Dulezité jsou i mechanické vlastnosti. Zakladni deska musi mit spravn€ umisténé otvory
pro montaz do pocitacové skiing, pricemz pojem pocitacova skiin je popsan v kapitole 4.11.
Velmi podstatné je i rozloZeni jednotlivych dilii na ploSe, které pfimo ovlivituje proudéni
vzduchu a schopnost chlazeni prvka. Spravné rozvrzeni brani prehfivani pocitace. [21]

Velikost a tvar zakladni desky urcuje format. Ten definuje, jak jsou na ploSe rozmistény
porty a konektory. Nejcastéjsim typem je ATX. Mensi variantou je Micro-ATX, kterd ma
méné rozSifujicich slotd. Tato verze je obvykle kompatibilni s v&t§simi pocitacovymi
skiinémi pro ATX. Velmi malé pocitace vyuzivaji format ITX. Piikladem je Mini-ITX. Tato
zakladni deska mé nizkou spotiebu a pouze jeden slot pro rozsifujici kartu. Jednotlivé
formaty jsou porovnany na Obr. 7. [22]

ATX " Micro-ATX Mini-ITX

Obr. 7: Porovnani formatt zakladnich desek [23]
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441  Cipova sada

Cipova sada se anglicky ozna¢uje chipset. Jedna se o integrovany soubor elektronickych
obvodu slozenych z velkého mnozstvi tranzistord, ktery je umistény na zakladni desce.
Slouzi k fizeni komunikace mezi procesorem, operacni paméti a dal§imi komponentami,
¢imz zajistuje koordinaci ¢innosti celého systému. Zaroven urCuje technické moznosti
zakladni desky, naptiklad maximalni kapacitu paméti nebo podporované konektory. Urcuje
tak klicovou roli pii vybéru jednotlivych komponentii. Tento soubor ¢ipt byva ozna¢ovan
jako nejdulezitéjsi ¢ast zékladni desky, protoze jeho vlastnosti zdsadné ovliviiuji vykon,
moznosti roz§ifeni a stabilitu celého pocitace. [20] [21] [22]

442 Patice

Patice procesoru je soucast zakladni desky, kterd zajist'uje propojeni procesoru se zakladni
deskou. Z typu patice 1ze okamzité urcit, pro jaky procesor je zakladni deska urena. Patice
maji podobny tvar, ale lisi se poc¢tem otvorti pro nozicky procesoru. Kazdy vyrobce pouziva
své vlastni typy patic. [20] [21]

Patice procesoru se li§i konstrukénim provedenim. U patice PGA jsou nozicky na
spodni strané procesoru a zasouvaji se do patice na desce. Oproti tomu jsou u patice LGA
nozi¢ky umistény pfimo v patici a procesor je na né polozen. Tyto odliSnosti uréuji
kompatibilitu procesort se zékladni deskou. Porovnani fyzického provedeni obou typt patic
je znazornéno na Obr. 8. [22]

Obr. 8: Porovnani fyzického provedeni patic PGA a LGA [24]

443 BIOS/UEFI

Na zékladni desce je uloZena pamét’ obsahujici systém UEFI, diive znamy jako BIOS.
Tento firmware slouzi k oziveni pocitate ihned po jeho spusténi a umoziuje zakladni
komunikaci mezi jednotlivymi komponenty. Zaroven nastavuje rizné parametry zékladni
desky a jednotlivych komponentt. [14] [20]
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BIOS je obvykle uloZzen ve flash paméti ROM, kterd je urCena ke Cteni nebo
aktualizovani flash programem. Pro udrzeni spravné funkcnosti a opravu problému je
doporuceno pravidelné¢ kontrolovat dostupné aktualizace od vyrobce zakladni desky.
Uzivatelské zmény se provadéji v programu setup. Ty se ndsledné ukladaji do CMOS
paméti, kterd je trvale zalohovana lithiovou baterii. [21] [25]

Zastaraly BIOS ma moderniho nastupce UEFI, ktery rozsituje jeho funkce a poskytuje
pokrocilej$i moznosti. Mezi né patii podpora spousténi diskti vétsich nez 2 TB, rychlejsi
start systému a vyssi zabezpeceni béhem spousténi a kompatibilita s modernim hardwarem.
[19]

Setup

Setup je program, ktery umoZiuje konfigurovat parametry hardwarovych komponentl
spolupracujicich se zakladni deskou. Uzivatel v ném muze upravovat citlivad nastaveni
pocitace, jako je napiiklad Casovani operacni paméti nebo nastaveni data a Casu. Mezi
nejcastéji pouzivand nastaveni patii poradi diskovych jednotek, podle kterého BIOS
postupné vyhledava zavadéc. [21] [26]

Proces startu pocitace
Po zapnuti pocitace se nejprve spusti program POST, jehoZz ukolem je zkontrolovat zédkladni
funkénost systému. Ovétuje spravné fungovani procesoru a paméti. Nasledné vyhleda
ptipojené disky a dalSi komponenty. Poté se na obrazovce zobrazi zdkladni konfigurace
pocitace, coz zahrnuje typ procesoru, kapacitu paméti, nainstalované rozsifujici karty nebo
jednotlivé porty a disky. [20]

Pokud POST odhali né&jakou chybu, upozorni uzivatele akustickym signalem nebo
zménou barvy LED diod na zakladni desce. Po Uispé$ném dokonceni testu BIOS vyhleda
a nacte zavadec z disku, ktery nasledné pievezme fizeni pocitace. [20] [26]

444 Rozhrani

Rozhrani, z anglického interface, oznacuje zafizeni, které zajiStuje spravnou komunikaci
a pfenos dat mezi odliSnymi zafizenimi. V pocita¢i rozhrani slouzi bud’ k propojeni
s externimi periferiemi nebo k propojeni jednotlivych internich komponentt. Kazdé rozhrani
je charakterizovano pouzitym komunika¢nim protokolem a hardwarovym uspotfadanim,
které zahrnuje typ konektori a zapojeni vodici. Mezi nejbéznéjsi interni rozhrani patii
napftiklad Serial ATA pro piipojeni diskii nebo PCI Express pro rozsitujici karty. [14]

Serial ATA

Serial ATA (SATA) je obousmérny standard sériového rozhrani, ktery slouzi k propojeni
zékladni desky pocitace s pamétovymi zatizenimi. Na rozdil od rozhrani PCI Express je
SATA navrZzeno pro pienos dat pomoci kabeld, nikoliv prostfednictvim kovovych
signalovych cest pfimo na zékladni desce. Standard SATA krom¢ elektrickych a datovych
pozadavkl také pfesné definuje vlastnosti kompatibilnich kabeld a konektorii. SATA kabel
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obsahuje jeden obousmérny komunikacni kandl, ktery umoziuje pfenos dat, naptiklad
z pevného disku nebo polovodi¢ového disku. [19]

PCIl Express

PCI Express (PCle) je obousmérnd sériova sbérnice slouzici pfedevSim k propojeni
komunikac¢nich koncovych bodl na zékladni desce. Koncové body jsou rozsitujici karty,
které zajist'uji funkce, jako je sitova komunikace, obrazovy vystup nebo zvukovy vystup.
PCle standard podporuje vicekandlové piipojeni pies slot, které je oznacovano jako x1, x4,
x8 nebo x16 (viz Obr. 9). Slot je podlouhly konektor na zékladni desce s vnitinimi kontakty
pro zasunuti rozSifujicich karet, jako je naptiklad graficka karta. Ta se propojuje
s procesorem primarné PCle x16 a zapojeni umoziiuje dosazeni vysokého vykonu. [19][20]

Obr. 9: Porovnani PCI Express slott [27]

4.5 Centralni procesorova jednotka

Centralni procesorova jednotka je zakladni vypocetni jednotka pocitace, kterd vykonava
strojové instrukce programl a mezivysledky ukldda do opera¢ni paméti. Jedna se o velmi
slozity sekvenc¢ni integrovany obvod, ktery je umistén v patici na zakladni desce. Procesor
obsahuje miliony mikroskopickych aktivnich prvki, nej€astéji tranzistord, jejichz zapojeni
se oznacCuje jako architektura procesoru. Ta umoznuje zpracovani jednoduchych
mikroinstrukcei, které tvoti zdklad vykonavani programii. Souc¢asnym standardem je 64bitova
architektura. [14] [18] [21]

Procesory urcené pro soucasné pocitace jsou vyvijeny a vyrabény pievazné vyrobci
Intel a AMD. Vykon procesoru zavisi na mnoha parametrech, proto vyrobci nabizeji Siroké
spektrum variant zamétenych bud’ na maximalni vykon, nebo na nizkou spotiebu energie.
Nejvykonnéjsi procesory jsou urceny zejména pro servery nebo herni konzole a jejich
spotieba presahuje 100 W, zatimco béZné procesory maji typickou spotiebu v rozmezi 40 W
az 65 W. [18]
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Taktovaci frekvence

Elektronické obvody v procesoru pracuji podle taktovacich impulst. Tyto impulsy vytvari
generator taktd na zdkladni desce. Procesor z nich odvozuje svou vnitini taktovaci frekvenci,
ktera udava, kolik operaci dokdze procesor provést za sekundu. Soucasné procesory dosahuji
taktovaci frekvence v fadu jednotek GHz. [14] [21]

Jadro

ZvysSovani vykonu procesort bylo po dlouhou dobu zalozeno pfedevsim na zvySovani jejich
pracovni frekvence. Postupné se ukdzalo, ze tento piistup ma své limity a ze frekvenci
procesoru nelze neomezené zvySovat. Horni hranice se pohybuje piiblizné¢ kolem 4 GHz,
coz vedlo k hledéani jinych zplisobli zvySovani vykonu. Hlavnim feSenim se stalo zvySovani
poctu jader, kdy je do jednoho procesoru integrovano vice procesorovych jednotek. [21]

Instrukéni sada

Psani programii pifimo v mikroinstrukcich by bylo velmi komplikované. Proto jsou
procesory vybaveny instrukéni sadou, kterd je pro programatory srozumitelnéjsi a slouzi
k béZznému programovani. Pfeklad téchto instrukei do mikroinstrukci, zajist'uje specialni
program uloZeny uvnitf procesoru. [21]

Registry

Registry pfedstavuji mald, ale velmi rychla Glozi§té integrovana piimo v procesoru. Slouzi
k do¢asnému ukladani dat a instrukei, které procesor pravé zpracovava. Procesor k nim ma
okamzity pfistup bez nutnosti sahat do pomalej$i operaéni paméti. Béhem provadeni
programu se potiebna data nacitaji z operacni paméti do registrii, kde s nimi procesor
pracuje. [26]

Mezipamét’

Mezipamét’ se anglicky oznacuje cache a je to malé ¢ast operacni paméti zabudovana piimo
v procesoru. Rozdil mezi registry a mezipaméti je v tom, ze registry slouzi k uchovani pravé
provadéné instrukce a vysledkli vypocti. Oproti tomu mezipamét’ udrzuje informace, které
procesor pravdépodobné vyuZzije v nadsledujicich krocich programu. [26]

Integrované grafické jadro

Neni vzdy potfeba vysoky graficky vykon, proto mnoho modernich procesorti obsahuje
piimo integrované grafické jadro. To pak sdili s procesorem potiebnou operacni pameét.
Integrované grafické jadro predstavuje cenové dostupné feSeni pro zakladni grafické naroky.
[19]
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Chladici systém

Moderni procesor produkuje pfi provozu znacné mnozstvi tepla. Pokud by nebyl dostatecné
chlazeny, jeho teplota by rychle stoupla na nebezpecnou uroveil. Pak by mohlo dojit k jeho
poskozeni. Krom¢ sniZovani vykonu procesoru nebo automatického vypnuti pocitace se
proto pouzivaji rizné typy chladict, které odvadéji teplo z povrchu procesoru a udrzuji jeho
provozni teplotu v bezpe¢nych mezich. [18] [21]

Nejbéznéjsim zplisobem odvadéni tepla je vzduchové chlazeni. Zékladem vzduchového
chladic¢e je kovova zakladna piitlacend k povrchu procesoru, ze které vystupuji chladici
zebra. Material zeber musi mit vysokou tepelnou vodivost, aby dokézal efektivné odvadét
teplo. Pro zajisténi co nejlepsiho kontaktu mezi chladicem a procesorem se na stycnou
plochu nanési teplovodiva pasta. [21]

Soucasti vzduchového chladice je také ventildtor, ktery proudem vzduchu ochlazuje
zebra a vyrazné zvySuje ucinnost celého systému. Otacky ventilatoru jsou regulovany
zakladni deskou prostfednictvim konektoru CPU_FAN. [18] [21]

Druhou moznosti je kapalinové chlazeni, které vyuziva k odvodu tepla cirkulujici
kapalinu. Ta proudi uzavienym systémem, kde se z procesoru absorbuje teplo. Nasledné se
odvadi do casti systému urené k jeho rozptyleni. Po ochlazeni se kapalina vraci zpét
k procesoru a cely cyklus se opakuje. Tento zptisob chlazeni umoziuje efektivnéjsi odvod
tepla nez vzduchové chlazeni, protoze kapalina dokaze teplo prenaset ucinnéji nez vzduch.
[26]

4.6 Operacni pamét’

Operaéni pamét’ (RAM) slouzi jako pracovni prostor, do kterého si procesor nacitd data
a uklada prabézné vysledky. Jeji obsah je tvofen elektrickym stavem miniaturnich prvki
a po vypnuti pocitace se zcela vymaze. Procesor z ni neustale Cte instrukce, provadi je
a vysledky opét uklada zpét do RAM. [14] [18] [21]

soucasn¢ nacteno. Pokud kapacita nestaci, systém se vyrazn€¢ zpomali, protoZze musi
pfesouvat neaktivni data na disk. Velk4 kapacita paméti také umoziuje rychlejsi nacitani dat
a poskytuje vice prostoru pro mezipamét. Druhym parametrem je rychlost paméti, ktera
ovliviiyje, jak rychle mlize procesor data ¢ist a zapisovat. [18] [25]

Moduly RAM jsou v riznych generacich, napfiklad DDR3, DDR4 nebo DDRS,
pfi¢emZ nov¢jsi typy nabizeji vy$si rychlost. DDRS dosahuje pfiblizn€ dvojndsobné
rychlosti oproti nejrychlej$im modulim DDR4. Jeden modul RAM pracuje
v jednokandlovém reZimu, kdy je obsluhovan jedinym kanalem. Pokud jsou dostupné dva
moduly, lze vyuzit dvoukandlovou konfiguraci. Ta piidava druhy nezéavisly kanal, takze
systém muze piistupovat ke dvéma modulim soucasné, coz zvysuje celkovou efektivitu
paméti. [22]
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4.7 Pevny disk

Pevny disk (HDD) slouzi k trvalému ukladani velkého mnozstvi dat pomoci magnetického
zdznamu. Zakladni ¢asti HDD jsou kruhové plotny s magnetickou vrstvou, na které se data
ukladaji. Mezi nimi jsou vzduchové mezery, ve kterych se pohybuji Cteci a zdznamové
hlavy. Plotny se otaceji vysokou rychlosti a hlavy se pfesouvaji mezi okrajem a stiedem
disku. Data jsou na plotnach uspotadana do sektori, ve kterych jsou ulozZeny jednotlivé
soubory. Povrch ploten funguje podobné jako magneticka paska. Popisované vnitini
uspotadani HDD je zobrazeno na Obr. 10. [14] [18]

Kruhova plotna s magnetickou vrstvou

Smér piesunu ¢teci a zaznamové hlavy

Cteci a zaznamova hlava

Vzduchova mezera

vvvvvv

TB. Diky rotujicim magnetickym plotndm nabizi vysokou kapacitu; béZzné se pohybuje
v rozmezi 4 TB az 16 TB. Dilezitym faktorem je rychlost pfenosu dat, ktera je pomalejsi,
coz je vSak kompenzované niZsi cenou. Dale se sleduje hlu¢nost a typ rozhrani, kterym HDD
komunikuje se zbytkem komponent. HDD se vyrabéji v riznych velikostech. Standardem
pro stolni pocitace je 3,5" provedeni, zatimco 2,5" provedeni se pouziva predevSim
v pienosnych zatizenich. [14] [18] [22]

4.8 Polovodi€ovy disk

Polovodic¢ovy disk (SSD) je Glozné zatizeni pro ukladani dat, kterd po vypnuti pocitace
zustavaji zachovana. Na rozdil od HDD neobsahuje Zadné mechanické ¢asti, coz mu
umoziuje dosahovat vyrazné vyssich pfenosovych rychlosti, nizkou spottebu energie, tichy
provoz a vyssi odolnosti vic¢i poskozeni. Nevyhodou SSD je vyssi cena a obvykle mensi
kapacita. Uvnitt SSD se nachazi pamétové bunky podobné t€ém ve flash disku, ale
konstrukce SSD je navrzena tak, aby zvladala mnohem vice cykla ¢teni a zapisu. [14] [18]
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Rozhrani SATA bylo navrzeno pro klasicky HDD, u SSD vsak ptfedstavuje vykonovou
piekdzku. HDD je omezeny mechanickym pohybem, zatimco SSD mize k datim
pfistupovat piimo, takze jeho rychlost neni timto omezenim brzdéna. Aby bylo mozné plné
vyuzit rychlost SSD, byla vyvinuta specifikace NVM Express (NVMe). Ta poskytuje
standardizované rozhrani komunikace mezi SSD a PCle, ¢imZz umoziiuje mnohonasobné
vys$i pienosové rychlosti nez SATA. [19] [22]

SSD se vyrabi v riznych formatech, pti¢emz jednim z nejbéznéjsich provedeni je 2,5",
které je uzavieno v pevném pouzdie. Kromé tohoto provedeni se vyrabi format M.2, ktery
uzce souvisi s NVMe a definuje fyzické provedeni SSD. Format M.2 specifikuje rozmér
a konektor SSD, takze umoznuje instalaci velmi malych, ale vykonnych SSD pfimo na
zakladni desku. [19] [22]

4.9 Rozsirujici karta

Rozsitujici karta je elektronicka deska zasouvana do rozsifujiciho slotu na zakladni desce.
Rozsituje funkce pocitace nad rdmec toho, co je integrovano piimo na zékladni desce. Jejim
ukolem je doplnit nebo zlepsit schopnosti pocitace podle potieb. [26]

Rozsifujici karta mize poskytovat rizné specializované funkce. Bezdratova sitova
karta umoznuje pfipojeni k siti pomoci radiovych signali. Video adaptér zajistuje
ptehravani a zpracovani videa. Zdznamova karta umoziuje zachytavat video signal a ukladat
jej do pocitace. Televizni tunerova karta dokaze pfijimat televizni vysilani z antény, kabelu
nebo satelitu. Standardni vybavou je dnes pfedevs§im grafickd karta, 1 kdyz se bez ni lze
obejit. [20] [22]

Graficka karta
Graficka karta zajiSt'uje zobrazovani obrazu na monitoru nebo projektoru a je kli¢ova pro
praci s moderni grafikou. Obsahuje vlastni graficky procesor. Ten vytvaii obraz jak ve 2D,
tak ve 3D grafice a piebira velkou ¢ast vypocetni zatéze, kterou by jinak musel zpracovavat
procesor. Graficky procesor je vysoce paralelni vypocetni jednotka, ktera obsahuje stovky
az tisice jednoduchych jader pracujicich soucasné. Tato architektura je idealni pro opakujici
se vypocty, které se vyskytuji pii vykreslovani 3D scény nebo zpracovani videa. Plivodné
byla grafickd karta vyvijena pro 3D scénu, ale jeji schopnost paralelniho vypoctu nasla
uplatnéni 1 v dalSich oblastech, naptiklad pti analyze velkych dat nebo ve strojovém uceni.
[14] [18] [19]

Soucasti grafické karty je kromé procesoru také video pamét’, kterd je v podstaté RAM
a je zabudovana s grafickou kartou. SlouZzi jako rychlé ulozisté pro textury, modely a dalsi
grafickd data. Graficka karta obsahuje také napdjeci konektory, video porty a chladici
systém. Chlazeni je nezbytné, protoZe vysoky vykon grafické karty generuje znacné
mnozstvi tepla a bez a¢inného odvodu by nemohla pracovat optimalné. [26]

49



Zvukova karta

Zvukova karta slouzi k pievodu digitalniho signalu na analogovy zvuk a analogového
signdlu na digitdlni data. Umoznuje tak pocitaCi vytvaret i zaznamenavat zvuky ve
slySitelném spektru. Aby bylo mozné pievadét signaly, zvukova karta musi obsahovat
digitaln€ analogovy a analogov¢ digitalni prevodnik. Moznosti zvukové karty se 1i$i podle
jeji vybavy. Zakladni model poskytuje jednoduché ozvuceni, zatimco pokrocilejsi zvukova
karta podporuje prostorovy zvuk nebo dalsi funkce pro kvalitnéjsi prehravani a zdznam. [18]
[20]

Sit'ova karta

Sitova karta je hardwarova soucast pocitace, ktera umoznuje jeho pfipojeni k mistni siti.
Slouzi jako rozhrani pro komunikaci a zajistuje fyzicky pienos dat mezi pocitaCem
a pocitacovou siti. Pfipojeni je provedeno kabelem nebo bezdratové. U kabelového piipojeni
se nejcastéji pouziva ethernetovy kabel, ktery propojuje pocita¢ s routerem. Bezdratova
sitovd karta umoziluje komunikaci prostfednictvim Wi-Fi nebo Bluetooth. Pracuje na
principu antény, ktera vysila a pfijima data pomoci radiovych signali. [18] [26]

4.10 Napajeci zdroj

Napdjeci zdroj privadi elektrickou energii do celého pocitace a zajistuje, aby vSechny
komponenty dostavaly spravné napéti. Elektricka sit’ dodava stifidavé napéti o 230 V, ale
pocitacové soucasti vyzaduji stejnosmérné napéti s vyrazné€ niz$i hodnotou. Zdroj proto
prevadi stiidavé napé€ti na stejnosmérné a vytvaii nékolik napét'ovych vétvi, nejcastéji jsou
to 12V, 5V a3,3 V. Pti provozu se zahtiva, a proto byva vybaven ventilatorem. Dtlezitym
parametrem napdjeciho zdroje je jeho vykon, ktery udava, kolik energie mize dodéavat
pfipojenym komponentim. Kromé vykonu se rozliSuji také rtzné konstrukéni formaty.
Nejrozsifenéjsim standardem pro pocitace je ATX. [14] [26]

4.11 Pocitaova skrin

Pocitaova skiin predstavuje vnéjsi obal pro kli¢ové komponenty pocitace a je dostupna
v Siroké Skale velikosti, tvarti 1 designl. Orientovand je bud’ na vysku nebo na Sitku, ma
klasicky ¢i vyrazny vzhled nebo rizné barevné provedeni. Pro jeji vyrobu je pouzivan plast,
ocel nebo hlinik. Tyto materialy poskytuji pevnou konstrukci a chrani hardware pied
mechanickym poskozenim. [18] [22]

Pocitacové komponenty pii provozu produkuji znacné mnozstvi tepla. Pocitacova skiin
je navrzena tak, aby podporovala efektivni chlazeni. Proto obsahuje ventilatory, které
zajistuji proudéni vzduchu skrz vnitini prostor (viz Obr. 11). Chladny vzduch vstupuje
dovnitf, ohfiva se na povrchu komponentli a nésledné¢ je odvadén ven. Tento proces
zabranuje prehfivani a pfispiva ke stabilnimu chodu pocitace. Soucasné jest¢ uzemnuje
vnitini komponenty pted poskozenim statickou elektiinou, ktera je vysvétlena nize. [22]
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Nasavany okolni vzduch

Odvadény ohraty vzduch

Obr. 11: Proudéni vzduchu v pocitacové skrini [29]

4111 Elektrostaticky vyboj

Elektrostaticky vyboj pfedstavuje kratkodoby a nahly pfesun elektrického naboje mezi
dvéma objekty s rozdilnym elektrickym nabojem. Ke vzniku vyboje dochéazi v okamziku,
kdy se nabity objekt pfiblizi k objektu s niz§im elektrickym ndbojem. Staticka elekttina
vznikéd béZzné tienim materialil, naptiklad pii chlizi po koberci nebo pii sundavani urcitych
plastovych obalti. Pocitacové komponenty jsou na elektrostaticky vyboj velmi citlivé.
Nejvice to plati pro RAM modul, ktery se pii elektrostatickém vyboji miize poskodit.
Proto lze pfi manipulaci s hardwarem snizit riziko vzniku statické elektfiny uzemnénim
osoby prostfednictvim vhodného zemniciho prvku. [20] [30]
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5 Cile a klicové otazky diplomové prace

Hlavnim cilem této diplomové prace je vytvorit sadu multimedialni vzdélavaci podpory pro
vyuku pocitacového hardwaru na odborné profilovanych stfednich Skoldch. K naplnéni
tohoto hlavniho cile jsou stanoveny nasledujici dil¢i cile, které jsou uvedeny nize.

e  Analyzovat soucasny stav vyuky pocitacového hardwaru pomoci Skolnich vzdélavacich
programi oboru Informacni technologie a na zakladé vysledki identifikovat oblasti,
kde by byla vhodna sada podptrnych videi.

e  Vytvorit sadu podptirnych videi vychazejicich z identifikovanych oblasti.

e Vytvorit pracovni listy ke kazdému podpirnému videu, které umozni provéfit
porozumeni obsahu.

e  Vyhodnotit pfinos sady podptirnych videi pomoci pracovnich listd vyplnénych zaky
a pisemné zpétné vazby vyucujicich.

Pro naplnéni cili této diplomové prace jsou stanoveny tii klicové otazky, které jsou uvedeny
nize. Odpovédi na tyto klicové otdzky se nachdzeji postupné v prislusnych kapitolach.

1. Které konkrétni oblasti jsou vhodné pro sadu podptrnych videi na zaklad¢ analyzy
Skolnich vzdélavacich programi oboru Informacni technologie?

2. Jaké celkové uspésnosti dosahuji respondenti napfi¢ vSemi vyplnénymi pracovnimi
listy k sad¢ podptrnych videi?

3. Jaky je podle pisemné zpétné vazby vyucujicich ptinos sady podptrnych videi?
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6 Analyza souc¢asného stavu vyuky
pocitacového hardwaru

Pro analyzu soucasného stavu vyuky pocitacového hardwaru v oboru Informacni
technologie jsou analyzovana SVP péti stiednich $kol z riiznych regionti Ceské republiky.
Cel¢ nazvy téchto stfednich skol jsou uvedeny nize.

e  Stfedni primyslova $kola na Proseku (SPS Prosek) [31]

e  Gymnazium Jana Pivecky a Stiedni odborna $kola Slavi¢in (GJP a SOS Slaviin) [32]

e  Stfedni Skola informatiky, elektrotechniky a femesel Roznov pod Radhos§tém [33]

e Stfedni primyslova Skola a Vys§i odbornéd Skola, Liberec, pfispévkova organizace
(SPS a VOS Liberec) [34]

e Gymnazium a Stfedni primyslova Skola elektrotechniky a informatiky, Frenstat pod
Radhostém, prispévkova organizace [35]

Pozornost je zaméfena na predméty informatika a hardware; v piipadé SPS a VOS Liberec
i na praxi. SPS Prosek oznatuje tyto predméty jako praktikum z informatiky a technické
vybaveni. VSechny uvedené pfedméty se vénuji pocitacovému hardwaru podle zvolenych
SVP. [31][32] [33] [34] [35]

Ve vSech sledovanych Skolach je vyuka realizovana ve specializovanych pocitatovych
ucebnach s vyuzitim prezentacni techniky, zejména dataprojektort a interaktivnich tabuli.
Spole¢nym znakem je kombinace vykladu a samostatné prace zaki. Ve vétSiné piipadl je
kladen diiraz na osvojeni odborné terminologie, pochopeni principti fungovani jednotlivych
komponentli a orientaci v jejich parametrech. Vyuka je casto dopliiovdna digitalnimi
ucebnimi materidly. Patfi sem vyukové prezentace, vyukova videa, odborné publikace nebo
webové zdroje. [31] [32] [33] [34] [35]

Rozdily mezi Skolami se projevuji predev§im v mife praktického zapojeni zaku
a v organizaci vyuky. Napiiklad na GIP a SOS Slavi¢in je vyuka kombinovana s projektovou
¢innosti, e-learningovou podporou a vyuzivanim vyukovych videi. Duraz je zde kladen na
samostatnou i skupinovou préci, rozvoj komunikace a spoluprace. Vyuka tak neni postavena
pouze na frontalnim vykladu, ale zahrnuje §irsi spektrum metod. [31] [32] [33] [34] [35]

Na stiedni Skole v RoZznové pod Radhostém je vyuka orientovana pievazné na vyklad,
prednésku a praci s odbornou literaturou. Prakticka slozka je zde méné€ vyrazna a diraz je
kladen zejména na pochopeni pojmi a principti. Podobné i v n&kterych dalSich piipadech na
sttednich Skolach ptrevazuje teoreticka forma vyuky doplnéna ukédzkami komponenti. [31]
[32][33] [34] [35]

SPS a VOS Liberec kombinuje vyklad s vyuZitim strukturovanych materialt kurzu
IT Essentials firmy Cisco s moZnosti simulaci pomoci virtudlniho pocitace. Prakticka
cviceni jsou realizovana podle pfipravenych materidlti a smefuji k postupnému osvojovani
dovednosti. Vyznamnou roli zde hraje také predmét praxe. Zde Zaci vykonavaji konkrétni
¢innosti pod dohledem vyucujiciho nebo vedouciho praxe v odbornych uc¢ebnach nebo na
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jinych sttednich skol. [31] [32] [33] [34] [35]

Vyrazné prakticky je koncipovana vyuka na SPS Prosek. V ramci pfedmétu praktika
z informatiky jsou zatazeny konkrétni ¢innosti, jako je naptiklad montdz pocitacové sestavy
nebo prace se sitovymi prvky. Teoreticka ¢ast predmétu technické vybaveni je sice
realizovana pfevazné frontalné, avSak je doplnéna praktickymi cvi¢enimi, pfi nichz Zaci
aplikuji teoretické poznatky na realné situace. Diiraz je zde kladen na ziskédni odbornych
kompetenci vyuzitelnych v budoucim zaméstnani. [31]

Z porovnani vyplyva, ze vSechny Skoly kombinuji teoretickou vyuku s ur¢itou mirou
praktické Cinnosti, ale rozsah a forma této praktické slozky se 1isi. Nékteré Skoly se vice
opiraji o vyklad a osvojovani terminologie, jiné systematicky zaclefiuji simulaci,
projektovou vyuku nebo piimy servisni zasah do pocitacové sestavy. SpoleCnym prvkem
zustava vyuzivani prezentacni techniky a digitdlnich materiald, zatimco intenzita piimé
prace s pocitaovym hardwarem je proménliva.

6.1 Identifikace oblasti pro sadu podpurnych videi

Pro identifikaci oblasti vhodnych pro sadu podpiirnych videi jsou vyuzita SVP péti stiednich
Skol uvedenych v ptedchozi ptehledu. Z téchto dokumenti je analyzovana realizace vyuky
a porovnan obsah ucebnich osnov, pfi¢emZ porovnani je uvedeno nize. Na zaklad¢ téchto
rozborl je stanoveno sedm oblasti vhodnych pro tvorbu podpiirnych videi. V této kapitole
jsou jednotlivé oblasti pfedstaveny a je zdivodnén jejich vybér. Tim je zodpovézena prvni
klicova otazka této diplomové prace.

Z porovnani obsahli ucebnich osnov vyplyva, ze vyuka pocitatového hardwaru
systematicky pokryva zakladni komponenty, jejich parametry, principy ¢innosti, navrh
sestavy i diagnostiku. Ve vSech vybranych SVP se opakuji oblasti jako zakladni deska,
procesor, operacni pamét, disk, napajeci zdroj, graficka karta, chlazeni, BIOS, navrh
pocitace sestavy a odstranéni zévad. [31] [32] [33] [34] [35]

Piestoze je v nékterych SVP uvedena montaz, instalace nebo diagnostika, tak nejsou
detailné¢ metodicky rozpracovany. Vyuka je Casto postavena na vykladu principd
a charakteristik komponentli, zatimco samotné fyzické manipulace, servisni zasahy
a praktické pracovni navyky nejsou popsany do hloubky. Vzhledem k tomu, Ze fada
tematickych okruhd v uéebnich osnovach ma vyrazn¢ prakticky charakter, je zde prostor pro
vytvofeni podplirnych materialti, které ndzorné¢ doplni teoretickou slozku vyuky. [31] [32]
[33]1[34] [35]

Bezpecna manipulace s poc¢itacovym hardwarem

Problematika bezpetné manipulace s komponenty piimo vyplyva z obsahii SVP. Tento
pozadavek pochazi z tematickych okruhti zaméfenych na montaz, instalaci a diagnostiku
pocitacové sestavy. PrestoZe je prace s komponenty soucasti vyuky, zasady ochrany proti
elektrostatickému vyboji, spravné uchopeni soué¢astek nebo prace s nastroji nejsou v SVP
rozpracovany. Z rozboru realizace vyuky pfitom vyplyva, Ze praktické ¢innost zakl probiha
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v rizné mife a vedeni konkrétnich pracovnich navykt neni vzdy systematicky popsano.
Vzhledem k tomu, ze nespravna manipulace mize vést k poskozeni zafizeni, predstavuje
tato oblast zakladni pfedpoklad pro vSechny dalsi praktické ¢innosti. [31] [32] [33] [34]

Otevieni a orientace uvniti pocitacové sestavy

Ve viech analyzovanych SVP se objevuje pozadavek na rozpoznani a popis zékladnich
komponenti. Zaci maji byt schopni identifikovat jednotlivé ¢asti a porozumét jejich funkci.
Samotny proces otevieni pocitacové sestavy a fyzicka orientace ve vnitinim uspotradani vsak
neni podrobné popsan. Tato oblast je dilezitd zejména z hlediska propojeni teoretickych
znalosti se skuteCnym pocitacovym hardwarem. [31] [32] [33] [34] [35]

Montaz a demontaz pocitacové sestavy

Pozadavek na sestaveni poéitace je vyslovné uveden ve viech analyzovanych SVP stiednich
Skol. Prestoze je montdz a demontdz stanovena jako soucast vyuky, konkrétni metodické
rozpracovani pracovnich krokii neni v SVP popsano. Chybi zejména popis tikond, jako je
spravné osazeni procesoru nebo aplikace teplovodivé pasty pii instalaci chladie. Jak
vSak ukézal rozbor realizace vyuky, rozsah praktického cviceni se mezi Skolami lisi
a systematickd demonstrace jednotlivych krokli montdze nebo demontdze neni vzdy
jednotna. Pravé proto tato oblast propojuje vSechny dil¢i znalosti o jednotlivych
komponentech a je zasadni pro rozvoj odborné kompetence profesniho profilu absolventa.
[311[32] [33] [34] [35]

Princip chlazeni komponentu

Tematicky okruh chlazeni je piimo uvedeny v SVP GJP a SOS Slavi¢in a SPS Prosek. Diiraz
je kladen na parametry a principy, nikoliv vSak na praktické souvislosti proudéni vzduchu
nebo umisténi ventilatort. V rozboru realizace vyuky, kde pievazuje teoreticky vyklad
technickych parametrli, se praktickd demonstrace proudéni vzduchu s vlivem chlazeni na
systém objevuje spiSe okrajoveé. Vzhledem k tomu, Ze spravné chlazeni zdsadné ovliviiuje
stabilitu celé pocitace sestavy, predstavuje tato oblast dileZity prakticky presah teoretickych
poznatkd. [31] [32]

Prace se systémem BIOS/UEFI

BIOS je vyslovn& uveden ve viech analyzovanych SVP. Zaci maji porozumét jeho funkeci,
procedufe POST, nastaveni v setupu a rozdiliim mezi syst¢émem BIOS a UEFI. Z rozboru
realizace vyuky vSak vyplyva, Ze prace se systétmem BIOS je Casto vysvétlena teoreticky,
zatimco piima ukazka konkrétnich postupt a jejich naslednych dopadii neni vzdy metodicky
realizovéana. Tim vznika prostor pro propojeni teoretické ¢asti vyuky s praktickou obsluhou
pocitace a feSenim chybovych stavl, a ztoho divodu je tato oblast vhodna pro video
podporu vyuky. [31] [32] [33] [34] [35]
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Instalace a vyména vybranych pocitacovych komponentt

Operaéni paméti, disky a rozsifujici karty jsou ve vSech zkoumanych SVP prezentovany
predevsim v teoretické roving. SVP se zaméiuji na typ, kapacitu, rychlost, rozhrani a princip
fungovani. Praktické ¢asti, jako jsou fyzickad instalace, zapojeni nebo feSeni nekompatibility,
vsak nejsou vice rozpracovany. Piestoze nékteré Skoly zarazuji prakticka cviceni, rozbor
realizace vyuky naznacuje, ze podrobné metodické vedeni téchto provoznich tkona neni
vzdy sjednoceno. Vzhledem k tomu, ze vyména operacnich paméti, diskii nebo rozsitujicich
karet patifi mezi nejcastéjsi servisni ukony, predstavuje tato oblast vhodny navrh pro tvorbu
podptrnych videi. [31] [32] [33] [34] [35]

Diagnostika zavad pocitacového hardwaru

Diagnostika je soudasti vSech analyzovanych SVP stfednich $kol. Popisované tikony
zahrnuji méteni napéti napajecich zdroji, hledani zdvad, odstraniovani problémii. Pfestoze je
v SVP uvedena schopnost diagnostikovat zavady a systematicky postupovat pii jejich fesen,
konkrétni postupy nejsou déle rozpracovany. V navaznosti na rozdilnou miru praktického
zapojeni zakl na jednotlivych Skolach lze predpokladat, ze systematickd demonstrace
diagnostického postupu neni realizovana jednotné. Tato skutecnost zaroven podtrhuje, ze
jde o oblast s vyrazné praktickym charakterem, ktera ptimo souvisi s odbornou kompetenci
profesniho profilu absolventa. [31] [32] [33] [34] [35]

6.2 Stanoveni sady konkrétnich podpurnych videi
Na zéklad¢ vymezenych oblasti vhodnych pro sadu podplrnych videi je stanovena konkrétni
sada péti podpurnych videi, ktera je uvedena nize.

e Jak se orientovat uvnitf pocitacové sestavy

e  Jak chranit poc¢itacové komponenty pied elektrostatickym vybojem
e Jak vyménit pamét'ové moduly

e Jak vyménit teplovodivou pastu na procesoru

e Jak aktualizovat BIOS

Jednotliva podplirna videa ptimo vychazeji z identifikovanych oblasti a predstavuji jejich
konkrétni naplnéni. Podptirné video Jak se orientovat uvniti pocitacové sestavy pokryva
oblast Otevieni a orientace uvniti pocitaCové sestavy. Nasledujici podptirné video Jak
chranit pocitacové komponenty pied elektrostatickym vybojem vyplyva z oblasti Bezpecna
manipulace s pocitaovym hardwarem. Podplrné video Jak vyménit pameétové moduly
vychdzi z oblasti Instalace a vyména vybranych pocitacovych komponentti. Pfedposledni
podplrné video Jak vymeénit teplovodivou pastu na procesoru reflektuje oblast Montaz
a demontaZz pocitacové sestavy. Posledni podptrné video Jak aktualizovat BIOS se odviji od
oblasti Prace se syst¢émem BIOS/UEFI.

Vybér konkrétnich podplrnych videi je proveden s ohledem na nékolik hledisek.

-----

sada podplrnych videi neobsahovala pouze jednu tzkou ¢ast problematiky. Zaroven je
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zohlednéna prakticka realizovatelnost jednotlivych podplrnych videi, zejména z hlediska
dostupného pocitacového hardwaru autora této diplomové prace. Dulezitym kritériem je také
didaktickd vhodnost vybranych podptrnych videi. Ta jsou zvolena tak, aby dopliiovala
vyuku pocitacového hardwaru.
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7 Tvorba sady podpurnych videi

Cely proces tvorby sady péti podptrnych videi za¢iné potizenim origindlniho videozaznamu
na mobilni telefon Samsung Galaxy S23 Ultra. Pro ucely nataeni podpurnych videi je
v nastaveni pristroje zvoleno rozliseni 3840 x 2160 pixelt pii snimkové frekvenci 30 snimkt
za sekundu, pficemz jako kontejner je vyuzit format MP4 s kodekem H.265. Veskeré
hardwarové vybaveni, nastroje a ostatni rekvizity, které se v podpurnych videich objevuji,
jsou ve vlastnictvi autora této diplomové prace.

K samotnému stiihu a nasledné upravé podplrnych videi slouzi program Microsoft
Clipchamp, v némz jsou realizovany veskeré postprodukcéni prace. Mluveny komentar
doprovézejici obrazovy zdznam je vytvofen pomoci funkce Cist nahlas v programu
Microsoft Word, ktera prevadi text na fe¢. Tato funkce, u niz je zvolen muzsky hlas, je
vybréana pro vysokou kvalitu zvukového vystupu, ktery se vyznacuje dobrou srozumitelnosti
a prirozenou intonaci. Mluveny komentat je nasledné zaznamenan prostfednictvim
programu OBS Studio. V ptipad€ podpirného videa Jak aktualizovat BIOS je OBS Studio
navic vyuzito k nahravani obrazovky v prosttedi opera¢niho systému Windows pro ukazku
ptipravy USB flash disku s aktualizaénim souborem.

Pro zvySeni ndzornosti a orientace zakl jsou pfimo v programu Microsoft Clipchamp
do obrazového zaznamu vkladany grafické znacky, popisky a zvyraznéni konkrétnich pozic,
jako jsou napiiklad Sroubky, aretaéni nebo navigaéni prvky. Doplikova grafika je
ptfipravovana v programu Microsoft Malovani, ktery slouzi zejména k ohraniceni vlozenych
snimki v nékterych obrazovych pasazich. U podpirného videa s ndzvem Jak se orientovat
uvnitt pocitacové sestavy je tento program vyuzit k tvorbé mezisnimkid s vyznaenymi
zonami pocitacovych komponentd, které slouzi jako ptechody mezi jednotlivymi pasazemi.
V ptipadé¢ podpirného videa Jak chranit pocitacové komponenty pied elektrostatickym
vybojem, jsou do obrazového zaznamu vlozeny dva obrazky z externich webovych zdroji
znéazornujici antistatickou podloZzku a antistaticky naramek (viz Obr. 12). Vizualni identitu
podplrnych videi doplnuji tvod a zavér, které jsou vytvoreny jako snimky vychdzejici
z oficidlni Sablony prezentace Univerzity TomaSe Bati ve Zlin¢, konkrétn€ Fakulty
aplikované informatiky.
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Antistaticka podlozka Antistaticky naramek

Obr. 12: Pouzité obrazky v podptirném videu [36] [37]

Finalni export vSech podptrnych videi probihd v programu Microsoft Clipchamp pfi
nastaveni rozliSeni 3840 x 2160 pixeld a snimkové frekvenci 30 snimkl za sekundu
v kontejneru MP4 s pouzitim kodeku H.264 pro zajisténi Siroké kompatibility. VSechna
vytvofena podpirnd videa jsou nasledné publikovana na webovou sluzbu YouTube.
Podptirna videa se konkrétné nachazeji na kandlu Jakub Holik - bakalafska prace 2024.
Jejich kompletni seznam vcéetné¢ URL adres je uveden v ptiloze této diplomové prace,
viz Pfiloha A: URL adresy k sadé podpurnych videi. Dale se vSechna podplrna videa
nachazeji v ostatnich piilohach ve formatu MP4. Ostatni ptilohy jsou k této diplomové praci
ptilozeny v souboru pod ndzvem prilohy.zip.

Zvoleny format podptrnych videi klade diraz pfedev§im na maximalni nazornost
a srozumitelnost. Jako hlavni metoda je zvolena praktické ukdzka zaloZena na sekvencnim
postupu, kterd je doplnéna o mluveny komentaf. Ten nejen popisuje aktualni déni
v obrazovém zéznamu, ale zaroven piidava doplilujici informace, které uvadeji zéky do
SirSitho kontextu. Tento pfistup tvoii zéklad u podpirnych videi zaméfenych na konkrétni
zasahy, jako je vyména pamétovych moduld, vymeéna teplovodivé pasty na procesoru
a aktualizace systému BIOS.

U podplirného videa zaméfeného na ochranu pocitatovych komponentl pied
elektrostatickym vybojem je tento sekvenéni postup rozsifen o ivodni vizualni demonstraci
vzniku elektrostatického néaboje. Tim se jinak neviditelnd hrozba stava pro Zaky
uchopitelnéj$i, nacez navazuji ukazky bezpecné manipulace s pocitacovymi komponenty
v pfesné daném pofadi. Zcela specificky piistup pak vyZzaduje podpiirné video o orientaci
uvnitt pocitacové sestavy. Vzhledem ke slozitosti vnitiniho prostoru a mnozstvi kabelll je
vyuzit prehledny zéonovy pohled. Obrazovy zaznam je rozdélen do logickych celkti a opatien
textovymi popisky, coz zakiim vyrazné usnadnuje zakladni prostorovou orientaci v rozlozeni
komponent.
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7.1 Prostredky pro tvorbu sady podpurnych videi

V této kapitole jsou popsany jednotlivé prostredky pouzité pti tvorbé sady podptrnych videi.
Kazdy prostiedek je charakterizovan z hlediska svého zakladniho ucelu a funkei, které jsou
klicové pro tvorbu téchto podplrnych videi. Soucasti popisu je také zdivodnéni vybéru
daného prostiedku.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra patii mezi vlajkové mobilni telefony spolecnosti Samsung
s operanim systémem Android, ktery nabizi vysoky vykon a pokroc¢ilou vybavu. Pro ucely
této diplomové prace je zvolen piedevsim diky své kvalitni fotovybave, zejména hlavnimu
200 megapixelovému snimaci a moznosti nataceni videa v rozliSeni az 7680 x 4320 pixelt
pti snimkové frekvenci 30 snimkl za sekundu. Mobilni telefon disponuje 1 objektivy, jako
jsou 3x teleobjektiv, 10x teleobjektiv a ultrasirokouhly objektiv, coz umoziiuje potfizovat
rizné typy zabéru. Diky dobré stabilizaci, kvalitnimu obrazu i za horsich svételnych
podminek a celkové spolehlivosti je zafizeni vhodné pro tvorbu podpirnych videi.
Praktickym divodem pro volbu tohoto konkrétniho zafizeni je skutecnost, ze je ve
vlastnictvi autora této diplomové prace. [38]

Microsoft Clipchamp

Microsoft Clipchamp je ureny pro snadnou tvorbu a Gpravu videi bez nutnosti pokrocilych
znalosti stfihu. Umoziuje kombinovat video, obraz a zvuk, provadét zédkladni upravy jako
sttthani nebo ofez, ptidavat text, efekty nebo ptechody a také vyuzivat pfipravenou grafiku
z knihovny. Soucdsti jsou i nastroje pro zdznam obrazovky, webové kamery nebo hlasu.
Software je dostupny v bezplatné verzi, pficemz plnd verze je soucasti predplatného
Microsoft 365. Tento software je zvolen pfedev§im pro své jednoduché ovladani. Dal§Sim
diivodem je dostupnost plné verze, kterou ma autor této diplomové préce k dispozici v rdmci
predplatného Microsoft 365 Apps pro velké organizace. [39]

OBS Studio

OBS Studio ptedstavuje bezplatny open source software uréeny pro nahravani videa, zvuku
1zivé vysilani. Nabizi také nastroje pro upravu zvuku, praci s prechody a pokrocilé nastaveni
zaznamu. Diky Sirokym moZnostem konfigurace je vhodny jak pro jednoduché, tak
funkéné dostacujici a umoziuje kvalitni zdznam obrazovky i zvuku potiebny pro tvorbu
podplirnych videi. [40]
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Microsoft Malovani

Microsoft Malovani slouzi jako jednoduchy graficky software urceny pro zakladni tvorbu
a upravu obrazka v operacnim systému Windows. Umoziluje kresleni pomoci $tétcl, praci
s grafickymi tvary, vkladani textu a zakladni upravy fotografii, jako je naptiklad ofez, zména
velikosti nebo otoCeni. V nov¢jsi aktualizaci operac¢niho systému Windows 11 obsahuje
Microsoft Malovani rozsifené funkce, mezi které patii prace s vrstvami nebo nastroje
vyuzivajici umélou inteligenci. Tento graficky software je zvolen pfedevsim proto, Ze je
bezplatny a je soucasti operacniho systému Windows. [41]

YouTube

YouTube, ktery je soucasti spolecnosti Google LLC, je nejvétsi webova sluzba pro sdileni
videi. Umoziuje uzivatelim nahrdvat, publikovat a sledovat videa rtiznych typt. Diky velké
uzivatelské zakladné umoziiuje oslovit Siroké publikum a zaroven podporuje interakci
prostfednictvim uzivatelskych komentait a hodnoceni. Tato webova sluzba je pro ucely této
diplomové prace zvolena pfedevSim proto, Ze je bezplatnd a umoziluje snadné a rychlé
sdileni vytvotfenych podptrnych videi. [42]

7.2 Obsahova napli podpurnych videi

Tato kapitola detailn¢ popisuje obsahovou napli péti vytvotfenych podplrnych videi.
Jednotlivé podkapitoly chronologicky mapuji veSkeré ¢innosti pfesné v tom potadi, v jakém
jsou zakiim v podptrnych videich prezentovany.

Jak se orientovat uvnitr pocitacové sestavy

Prvni podptrné video o celkové délce 4 minuty a 25 sekund slouZzi jako vizualni privodce
vnitinim uspofadanim pocitacové skiingé. Po tvodnim informaénim snimku je zakdm
predstaven celkovy pohled na otevienou pocitacovou sestavu s osazenymi komponenty.
Pro lepsSi srozumitelnost a systematicnost je vnitini prostor pocitacové skiing graficky
rozdélen do sedmi z6n (viz Obr. 13). Podplrné video postupné piiblizuje kazdou z téchto
zon. Po zmapovani a popisu konkrétnich casti se nahled vzdy vrati na celkovou mapu
vnitiniho prostoru pocitacové skiin€, kde se probrand zéna barevné vyznaci, a plynule se
prejde k dalsi zon€. Ve videu jsou detailn€ rozebrany néasledujici zony a jejich ¢asti.
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Obr. 13: Rozdéleni vnitfniho prostoru pocitacové skfiné do sedmi zén

Prvni pfedstavovanou zonou je horni ¢ast zakladni desky, kterd zahrnuje procesor skryty pod
chladicem, napdjeci konektor procesoru EPS a chladi¢ procesoru s ventilatorem vcetné
konektoru CPU_FAN. V tomto prostoru jsou dale identifikovany sloty PCI-E x1 a x16
(zkratka PCI-E je pfevzata od vyrobce; jedna se o alternativu ke zkratce PCle), slot M.2,
sloty a moduly opera¢nich paméti, napajeci konektor zakladni desky ATX, konektor pro
USB 3.0, datové konektory SATA, vyfukovy systémovy ventilator a konektory systémovych
ventilatort SYS FAN. Plynule se navazuje na druhou zénu, kterou tvoii graficka karta.
U ni je kladen diiraz na napajeci konektor PCI-E, datové konektory HDMI, DisplayPort
a DVI. Zavérem této zony je zabér na chladi¢ s ventilatory grafické karty. Tteti zona
pfiblizuje dolni ¢ast zékladni desky, jez obsahuje zvukovy modul s pfepinacem zesileni
zvuku a konektory pro jack, COM, TPM a USB 2.0. V této ¢asti jsou zakiim popsany také
roz$ifujici sloty PCI x1 a PCI-E x16 elektronicky pouze x4, napajeci BIOS baterie, hlavni
i zalozni BIOS véetné BIOS resetovaci propojky a ¢ipova sada s chladicem. Ukazka této
z6ny je zakoncena popisem konektoru systémového ventildtoru SYS FAN, systémovych
konektort pro Power Switch, Reset Switch, Power LED a zbyvajicich datovych konektorii
SATA. Ctvrtd zéna je vyhrazena napajecimu zdroji, kde podptirné video ukazuje sitovy
napdjeci konektor C14, sitovy vypina¢, ventilator napajeciho zdroje ukryty pod miizkou
a napdjeci konektory pro ATX, EPS, PCI-E, SATA a MOLEX.
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Druha polovina prohlidky se zamétuje na lozné prostory pocitatové skiiné. Pata zona
na zacatek pfiblizuje 3,5" pozice s 3,5" pevnym diskem, jeho datovym i napajecim
konektorem SATA a nasavacim systémovym ventilatorem. Sestd zona se orientuje na 2,5"
pozice, ve které jsou ukazany konektory USB 3.0 a spinac pro zapnuti a vypnuti systému.
Cely vycet uzavira sedma zona reprezentujici 5,25" pozice s DVD mechanikou, u které je
taktéz podrobné zndzornéno zapojeni datového a napajeciho konektoru SATA.

Po zkompletovani vSech sedmi zén grafické rozdéleni zmizi a pohled kamery se plynule
piesune z levé na pravou bocni stranu vnitiniho prostoru pocitacové skiiné. Zde je zaktim
predstavena zadni vyztuha patice procesoru a tichytt chladice procesoru. Nakonec jsou zaci
prostiednictvim zavérecného snimku vyzvani k vyplnéni pracovniho listu 1.

Jak chranit pocitacové komponenty pred elektrostatickym vybojem
Nasledujici podpiirné video s celkovou délkou 4 minuty se po ivodnim informa¢nim snimku
vénuje problematice elektrostatického néboje a prevenci poskozeni pocitacového hardwaru.
Pro lepsi pochopeni problematiky je na zac¢atku nazorny fyzikalni experiment s plastovou
ty¢i a latkou. Podptrné video ukazuje, jak tfenim dochazi k pfesunu elektronii z latky na
povrch plastové tyce, ktera zapficini nasledné preskupeni elektrického naboje v papiru, ¢imz
dojde k jeho ptitahnuti. To se déje, dokud se elektrostaticky naboj opét nevyrovna. Tento
princip je zakim vzapéti vysvétlen na béznych zivotnich situacich, jako je chtize po koberci
nebo manipulace s obleCenim.

V dalsi casti podpirného videa je zdiraznéno, ze pravé tento nahromadény
elektrostaticky ndboj predstavuje pro pocitacovy hardware kritické nebezpeci. Pii
nechranéném dotyku s komponentem totiz dochézi k elektrostatickému vyboji, ktery mize
nendvratné poskodit citlivé elektronické obvody. Z tohoto divodu je pfedveden spravny
postup pro piipravu bezpecného pracovisté. Dlrazn€¢ je nedoporucovdna manipulace
s pocitaovym hardwarem na syntetickych povrsSich, jako je koberec, deka nebo plast.
Pracovni plochu by mé¢l tvofit stil, ideadln€ vybaveny antistatickou podlozkou. Nésledné se
pozornost piesouvd na ochranu samotného zdka. Jako nejvhodnéjsi primarni feSeni je
prezentovan antistaticky naramek. Pro ptipady, kdy antistatické¢ pomucky nejsou k dispozici,
podplirné video pfedvadi dvé alternativni metody uzemnéni. Prvni spocivd v dotyku
s nenatfenou kovovou plochou uzemnéného zatizeni, jako je radiator. Pfitom je upozornéno,
ze barva funguje jako izolant a pro spravné vyrovnani elektrostatického naboje je nutna
dostate¢né velka dotykova plocha. Tento postup je nutny pied kazdou manipulaci opakovat.
Druhou prezentovanou moznosti je uzemnéni pocita¢ového hardwaru pies napajeci zdroj.
Z4ktm je ukazano, jak nejprve piepnout hlavni vypina¢ na napajecim zdroji do polohy
vypnuto, a nasledné propojit napajeci kabel s elektrickou zasuvkou. Tim se pocitatovy
hardware bezpecn€ uzemni ptes elektrickou zasuvku, aniZz by byl pod napétim, a pro
odvedeni elektrostatického naboje se staci pfed kazdou manipulaci s pocitacovym
komponentem dotknout kovoveé €asti pocitacove skiiné.
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V samotném zavéru je feSena problematika bezpecného skladovani a prenaSeni
pocitacovych komponentii. Na piikladu grafické karty je zdGraznéno, Ze komponenty nesmi
byt nikdy pfenaSeny nechranéné a je nezbytné vyuzit antistatické sacky ptislusné velikosti,
které zabrani proniknuti elektrostatického vyboje k citlivym elektronickym obvodim.
Zavérecny snimek podpirného videa vyzyva zaky, aby si své znalosti ovétili vypracovanim
pracovniho listu 2.

Jak vymeénit pamét'ové moduly

Toto podpiirné video o celkové délce 5 minut a 32 sekund se po uvodnim informac¢nim
snimku zabyva vyménou a konfiguraci pamétovych modula. Cely proces zac¢ina nezbytnou
bezpecénostni ptipravou, kterd zahrnuje vypnuti pocitate pomoci tlacitka na napéjecim
zdroji, odpojeni napdjeciho kabelu a vytazeni vSech pfipojenych periferii. Nasledné je
ukdzana demontaz bo¢niho krytu pocitacové skiin€ uvolnénim dvou Sroubt a jeho mirnym
vysunutim smérem dozadu. Pfed samotnou manipulaci s pamétovymi moduly je Zakiim
vysvétlena problematika spravného osazeni pamétovych slotl. Podpirné video upozornuje,
7ze kazda zakladni deska mé& doporucené potadi zapojeni pamétovych moduli, jehoz
dodrzeni je kli¢ové pro spravnou funkci vicekanalového rezimu. Pro optimalni propustnost
a rychlejsi pfistup k datlim je doporuceno instalovat pamét'ové moduly v sudém poctu, aby
bylo mozné naplno vyuzit dvoukanalovy rezim. Poté nasleduje praktickd ukazka vyjmuti
starych pamétovych moduld, ktera spoc¢iva v odklopeni plastové pojistky u kazdého slotu,
¢imz se pamétové moduly nadzvednou a lze je vytdhnout.

V dal§i ¢asti je diiraz kladen na fyzickou kompatibilitu pamétovych moduld. Zakim je
na detailnim zabéru vysvétleno, Ze jednotlivé generace napiiklad DDR3 a DDR4 nejsou
vzajemné kompatibilni kvali odliSné umisténému zafezu. Samotné zasunuti nového
pamét'ového modulu spociva v pfesném zarovnani tohoto vyfezu s vystupkem v pamétovém
slotu a kolmém zasunuti. Pamét'ovy modul se rovnomérnym tlakem zatlaci, dokud pojistka
na slotu automaticky nezapadne. Stejnym zpisobem je demonstrovano zasunuti i druhého
pamétového modulu vcéetné zaveére€né vizualni kontroly plné zacvaknutych pojistek.
Po Gspésné vyméné je predvedeno zpétné nasazeni bocniho krytu pocitaCové skiing. Jeho
zasunutim do plvodni pozice, upevnéni Srouby a opétovné zapojeni periferii 1 napajeciho
kabelu. Nasledné je tlacitkem zapnut napéjeci zdroj.

Zaveretna pasaz podplirného videa se zamétuje na konfiguraci pamétovych moduld.
Pti spusténi systému se zobrazi ivodni obrazovka s logem vyrobce zékladni desky a pomoci
klavesy Delete je nasledné demonstrovan vstup do prostiedi setup. Pfitom je zdlraznéno, ze
konkrétni klavesa se muze u rtiznych vyrobct zakladnich desek liSit. Zde je teoreticky
rozebrana funkce prednastavenych vykonnostnich profild, které upravuji frekvenci, asovani
a napéti pamétového modulu pro dosazeni vysSiho vykonu oproti zdkladnimu rezimu.
Podpiirné video objasiiuje, ze u procesorti spolecnosti Intel se tyto profily oznacuji jako
XMP, zatimco u procesoril spole¢nosti AMD se oznacuji EXPO. Nasleduje praktickéd ukazka
aktivace vykonnostniho profilu v setupu. Vyhledd se polozka tykajici se XMP profilt
azmeéni se v ni stav na Profil 1, ¢imz je proces konfigurace zakon¢en. Na zavér se ulozi
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zmeéna, pocitac se restartuje a pokracuje ve standardnim procesu spousténi. Podptirné video
je tradicné uzavieno zavéreCnym snimkem s vyzvou k ovéfeni znalosti prostfednictvim
pracovniho listu 3.

Jak vymeénit teplovodivou pastu na procesoru

Ptedposledni podpirné video o celkové délce 6 minut a 5 sekund se po Uvodnim
informaénim snimku tyka kompletniho postupu vymény teplovodivé pasty. Uvodni &ést
klade diiraz na bezpecné odpojeni pocitacové sestavy, které spociva ve vypnuti hlavniho
vypinace na napajecim zdroji, odpojeni napajeciho kabelu a vSech ptipojenych periferii. Po
demontazi bo¢niho krytu pocitacové skiin€ uvolnénim dvou Sroubil, je zakim piedvedeno
odpojeni kabelu ventildtoru z konektoru CPU _FAN na zakladni desce. Podpiirné video
upozornuje, ze ackoliv se konstrukce uchyceni chladici mohou u rtiznych vyrobcei lisit,
demonstrace probihd na standardnim modelu chladice dodavaném spolecnosti Intel.
Demontaz chladice je provedena uvolnénim upeviiovaciho mechanismu pomoci oto¢nych
plastovych nozicek a jeho oddélenim od procesoru. Nasleduje diikladna faze ¢isténi dosedaci
plochy chladice, pfi nizZ je nejprve suchym hadiikem hrubég setfena stara teplovodiva pasta.
Poté je dosedaci plocha docisténa pomoci hadiiku navlhéeného v izopropylalkoholu, ktery
spolehlivé odstraniuje mastnotu. Stejny proces €isténi je nasledné aplikovan i na samotny
procesor. Ten je pro tento ucel bezpeéné vyjmut z patice po uvolnéni packy zajist'ujici
mechanismus patice a odklopeni reten¢niho krytu. Nakonec jsou obé plochy vytfeny do
sucha a je peclivé zkontrolovano, zda jsou zcela Cisté.

Druha cast podpiirného videa se detailné zamétfuje na spravnou aplikaci nové
teplovodivé pasty a opétovnou instalaci procesoru. Pti vkladani procesoru zpét do patice
jsou Zaci upozornéni na nutnost dodrzeni spravné orientace pomoci pozi¢ni znacky na rohu
i bocnich vytezi procesoru, které musi presné zapadnout do odpovidajicich vystupkt
v patici. Je zdiiraznéno, ze procesor musi dosednout zcela voln€, bez pouziti sily, nacez je
zajiStén retencnim krytem a packou proti samovolnému uvolnéni. Pozornost je poté
vénovana teorii nandSeni teplovodivé pasty. Podpirné video Zadkim nazorné piedvadi
priklady spravné aplikace, mezi které patii metody velkého bodu, péti bodli, symbolu plus
s body, dvou ¢ar nebo kiiZku (viz Obr. 14). Je vysvétleno, Ze tkkolem pasty je pouze vyplnit
mikroskopické nerovnosti mezi procesorem a chladicem, nikoliv tvofit silnou vrstvu. Je
zminéno, ze nadmérné mnozstvi teplovodivé pasty zhorSuje prenos tepla a je vytlaCovano
mimo dosedaci plochu. Také roztirdni pasty po povrchu se nedoporucuje kviili riziku vzniku
vzduchovych mezer. V praktické ukazce je aplikovana takzvana metoda péti bodii pomoci
sttikacky, ktera umoziuje piesné davkovani. V ramci této metody se malé mnoZstvi
teplovodivé pasty nanese do vSech Ctyt rohli plochy procesoru a jeden bod se umisti do
sttedu. Tento postup zajisti, Ze se po pfitlaCeni chladi¢e rovnomérné pokryje dosedaci
plocha.
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Velk

Obr. 14: Spravné metody aplikace teplovodivé pasty

V zavéreéné fazi je demonstrovana zpétna montdz chladice. Pied jeho pfilozenim
k procesoru jsou upevilovaci nozicky oto€enim horni ¢asti mechanismu nastaveny zpét do
vychozi polohy. Chladi¢ je nasledné opatrné usazen tak, aby upeviiovaci body ptesné
odpovidaly otvorim v zikladni desce. Postupnym zatlatenim a naslednym zacvaknutim
jednotlivych nozicek je dosazeno pevného uchyceni a spravného piitlaku na procesor.
Nasleduje opétovné zapojeni kabelu ventilatoru do konektoru CPU_FAN. Cely proces je
zakoncen nasazenim a pfiSroubovanim bocniho krytu pocitacové skiiné pomoci Sroubd.
Poté se jesté pfipoji periferie, napdjeci kabel se zapoji do napajeciho zdroje a zapne se jeho
hlavni vypina¢. Podptrné video je zavrSeno informacnim snimkem s vyzvou, aby si Zaci
ov¢tili znalosti vyplnénim pracovniho listu 4.

Jak aktualizovat BIOS

Posledni podptirné video o celkové délce 4 minuty a 56 sekund po Gvodnim informac¢nim
snimku ptedstavuje kompletni postup aktualizace systému BIOS. Proces zaciné v prostiedi
opera¢niho systému otevienim webového prohlize€e a vyhleddnim produktové stranky
konkrétni zékladni desky na oficidlnim webu vyrobce. V zéloZce podpora je Zakiim ukazana
sekce BIOS, kterd obsahuje seznam dostupnych aktualizaci vEetné popisu zmén oproti
ptedchozi verzi, oznaCeni verze, velikosti aktualizatniho souboru a datumu vydani.
Pro demonstraci je do operacniho systému stazena nejnovéjsi verze s oznaCenim F22g.
StaZeny aktualizacni soubor je distribuovan ve formatu ZIP, a proto je nejprve rozbalen.
Podpiirné video nésledné klade velky diiraz na piipravu USB flash disku, ktery musi byt
naformatovan na souborovy systém FAT32, jelikoz jiné souborové systémy nejsou
aktualizacnimi nastroji vzdy podporovany. Po vizualnim ovéfeni spravného souborového

66



systému ve vlastnostech USB flash disku je rozbaleny aktualiza¢ni soubor pfesunut piimo
do jeho hlavniho adresare.

Po ptipravé USB flash disku nésleduje restart pocitace. Béhem tivodni obrazovky
s logem vyrobce je pozornost upfena na spodni Cast obrazovky, kde je uvedena klavesa pro
spusténi integrovaného aktualiza¢niho nastroje. V tomto konkrétnim piipad¢ se jedna
o nastroj Q-Flash spoustény klavesou End. Podplirné video zaroven dopliuje, ze kazdy
vyrobce zékladni desky pouziva vlastni oznaceni, jako je napfiklad M-Flash u spole¢nosti
MSI nebo EZ Flash u spolecnosti ASUS. Dale upozoriiuje, zZe specifickou spoustéci klavesu
pro aktualiza¢ni néstroj 1ze vzdy dohledat v dokumentaci k zdkladni desce. Po stisknuti
klavesy End se otevie aktualizacni rozhrani, které v levé Casti zobrazuje aktualni verzi
systému BIOS. Zakim je vysvétlena moznost vytvofeni zalohy stavajici verze systému
BIOS na USB flash disk pro ptipad necekaného problému, kterd umozni navrat do funkéniho
stavu. V podpirném videu je tento krok pteskocen a ptrechazi se rovnou k aktualizaci.
V aktualizanim rozhrani je nejprve vybran USB flash disk a nasledné je v hlavnim adresafi
vyhledan a oznacen aktualiza¢ni soubor. Po potvrzeni volby je spusténa samotna aktualizace
systému BIOS, jejiz pribéh lze sledovat pomoci procentualniho ukazatele. Po Gsp&Sném
dokonceni aktualiza¢ni nastroj informuje o nasledujicim restartu a pocita¢ se automaticky
restartuje.

Zaveérecna faze podpirného videa popisuje kontrolu uspésnosti celého procesu
aktualizace systému BIOS. Pfi opétovném spusténi pocitace je demonstrovan vstup do
samotného nastaveni setupu pomoci klavesy Delete. Pficemz je znovu pfipomenuto, Ze
spoustéci klavesa nebyva vzdy stejna a fidi se pokyny vyrobce zdkladni desky. V prostiedi
setupu se prejde do informacni sekce, kde je provedena vizualni kontrola verze systému
BIOS. Zde je ovéteno, Ze se verze prepsala na F22g. Vzhledem k tomu, Ze neni provadéna
zadna zmeéna v setupu, je jako zadvérecny krok provedeno jeho opusténi bez uloZzeni zmén.
Tim dojde k restartu pocitace, ktery nasledné pokracuje ve standardnim procesu spousténi.
Podptirné video je tradi¢n¢ ukonceno zavére¢nym informacnim snimkem s vyzvou, aby si
Zaci ovérili znalosti prostfednictvim pracovniho listu 5.
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8 Tvorba pracovnich listu

Pro kazdé podpurné video ze sady je vytvoren jeden odpovidajici pracovni list, ktery
s podptirnym videem sdili totozny nazev. Celkem je tedy vytvoieno pét pracovnich listi,
které jsou uvedeny nize.

e Pracovni list 1 — Jak se orientovat uvnitt pocitacové sestavy

e  Pracovni list 2 — Jak chranit pocitacové komponenty pied elektrostatickym vybojem
e Pracovni list 3 — Jak vyménit pamét'ové moduly

e  Pracovni list 4 — Jak vymeénit teplovodivou pastu na procesoru

e Pracovni list 5 — Jak aktualizovat BIOS

Z hlediska distribuce a dostupnosti jsou tyto pracovni listy zpracovany ve dvou provedenich.
Jejich plné textové znéni je zarazeno ptimo do priloh této diplomové prace, viz Ptiloha C:
Pracovni list 1 — Jak se orientovat uvnitf pocitacové sestavy az Piloha G: Pracovni list 5 —
Jak aktualizovat BIOS. V digitalni podob¢ se v§echny pracovni listy nachéazeji v ostatnich
ptilohach ve formétu PDF. Pro ucely interaktivni vyuky jsou pracovni listy navic kompletné
prevedeny do interaktivni podoby pomoci webové sluzby Google Formulare. Tyto pracovni
listy jsou spravovany v ramci stejného uzivatelského uctu Google, na kterém je provozovan
i YouTube kanal se sadou podpurnych videi. URL adresy na tuto webovou sluzbu
s pracovnimi listy jsou uvedeny v pfiloze této diplomové prace, viz Ptiloha B: URL adresy
k pracovnim listim. Pro ucely ovéteni spravnosti vyplnéni pracovnich listd jsou vytvoreny
také kli¢e spravnych odpovédi ke v§em pracovnim listim. Ty se nachdzeji v ptiloze této
diplomové prace (viz Priloha H: Kli¢e spravnych odpovédi k pracovnim listiim) a rovnéz
v ostatnich pfilohdch ve formatu PDF. V pfipad€ vyuziti pracovnich listt v Google
Formulétich probihd automatické vyhodnoceni spravnosti odpoveédi okamzité po dokonceni
pracovniho listu.

Struktura kazdého pracovniho listu je jednotna a sklada se z jedendcti polozek. Prvnich
deset tvofi uzaviené otazky, u kterych Zaci vzdy vybiraji ze ¢tyf nabizenych mozZnosti,
pfiCemz pravé jedna moZnost je spravna a zbyle tii slouzi jako distraktory. Jedenacta otazka
ma odli§ny charakter, protoZe slouzi jako sebehodnotici prvek. Zaci v ni na pétibodové skale
vyjadiuji miru svého zvladnuti daného tématu. Tato Skala je odstupniovana od zvladnuti bez
potizi aZ po nerozuméni s potiebou téma znovu zopakovat.

Obsahova népln pracovnich listd plné reflektuje stejnojmenna podplrna videa.
Vsechny otazky jsou koncipovany tak, aby znéni spravné odpovédi piimo vychézelo
z informaci obsazenych v podptrném videu. Zaci tak k usp&nému zodpovézeni otizek
nepotiebuji dohledavat Zadné dalsi informace. Samotny vybér a formulace jednotlivych
otazek nejsou nahodilé. Obsah jednotlivych otazek se cilené zaméfuje na klicové milniky
celého pracovniho postupu v daném podplirném videu. Tyto klicové milniky jsou zasadni,
protoZe jejich nedodrzeni miiZze v praxi zplsobit poskozeni nebo nefunkénost pocitacového
hardwaru.
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Google Formulare

Zde jsou popsany klicové funkce a zakladni ucel této webové sluzby ve vztahu k tvorbé
pracovnich listli v interaktivni podob¢, pficemz popis zarovenn opodstatiiuje jeji vybér.
Google Formulaie predstavuji webovou sluzbu uréenou pro vytvareni formulait, dotaznikii
nebo kvizl, kterd umoziuje snadné shromazd’ovéani a vyhodnocovani dat. Uzivatel mtize
vytvaret rizné typy otazek, ptizpiisobovat vzhled formuléfe a sdilet jej prostfednictvim URL
adresy. Odpovédi jsou automaticky ukladany a Ize je piehledné zobrazit pomoci grafti nebo
exportovat pro podrobnéjsi analyzu. Tato webova sluzba je zvolena pro tvorbu pracovnich
listd v interaktivni podobé z divodu piehledné spravy vystupu této diplomové prace.
Umoznuje totiz pod jednim uctem ulozeni a nasledné sdileni jak pracovnich listi
v interaktivni podobé¢, tak i sady podptrnych videi. [43]
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9 Zpétna vazba k sadé podpurnych videi

V této kapitole je pozornost veénovana realizaci sbéru a vyhodnoceni zpétné vazby
k vytvofené¢ sadé¢ podpirnych videi. Tato zpétnd vazba se sklddd z pracovnich listi
vyplnénych zaky a z pisemné zpétné vazby vyucujicich.

9.1 Realizace sbéru zpétné vazby k sadé podpurnych videi

Pti navrhu metodiky sbéru zpétné vazby bylo zamérné upusténo od postupu vyplnéni
pracovniho listu pfed zhlédnutim podptirného videa a po ném, k ¢emuz vedly dva hlavni
davody. Prvnim diivodem bylo piedejit zkresleni vysledkti. Pokud by zaci vyplnili pracovni
listy predem, existovalo by riziko, ze by se béhem sledovani podptirného videa soustiedili
hlavné na vyhledavani spravnych odpovédi, misto aby podptirné video vnimali jako celek.
Druhym divodem bylo ovéfeni srozumitelnosti podplrnych videi, nikoliv méfeni
skute¢ného nérlstu znalosti Zakl. Podplirnd videa jsou od pocatku koncipovédna jako
podpirny prvek, nikoliv vSak jako ndhrada samotného vyucujiciho. Postup vyplnéni
pracovniho listu pied zhlédnutim podptirného videa a po ném by mohl vyvolat nezddouci
srovnavani jeho t€innosti s vyukou. Z téchto diivodu byl zvolen postup vyplnéni pracovniho
listu az po zhlédnuti podptrného videa.

Do sbéru zpétné vazby byli zapojeni zaci stfednich $kol. Pro zachovani anonymity
nejsou v této diplomové praci uvedeny konkrétni nazvy instituci a pro Gcely vyhodnoceni
jsou oznageny jako Skola A, Skola B a Skola C. Zpétnou vazbu poskytli Zaci z rtiznych
oborti a rocnikl. Konkrétné se jednalo o zéky 1. a 2. rocniku oboru Informa¢ni technologie
(IT) ze Skoly A i ze Skoly B. Ze Skoly C se zapojili zaci 3. a 4. roéniku oboru
Elektrotechnika (EL) a z4ci 3. ro¢niku oboru Technické lyceum (78-42-M/01, TL). Rozdilné
slozeni zak ucastnicich se sbéru zpétné vazby (viz Tab. 1) bylo dano organizaci vyuky na
jednotlivych stiednich skolach.

Tab. 1: Slozeni zaka u jednotlivych pracovnich lista

Pracovni listy Skola A Skola B Skola C

Pracovni list 1 L. rocv:n{k IT 1. roénik IT 3. ro¢nik TL
2. ro¢nik IT

Pracovni list 2 L mfnfk IT 1. ro¢nik IT 3. ro¢nik EL
2. roénik IT

Pracovni list 3 L mfnfk IT 1. roénik IT 4. ro¢nik EL
2. roénik IT

Pracovni list 4 1. roénik IT 1. roénik IT 3. ro¢nik TL

Pracovni list 5 1. roénik IT 2. roénik IT
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Celkovy pocet respondentii u jednotlivych pracovnich listd byl rozdilny (viz Graf 1).
Nejvyssi pocet respondentll zaznamenal pracovni list 3, naopak nejméné respondentl
vyplnilo pracovni list 5. Do sbéru zpétné vazby se u jednotlivych pracovnich listi zapojilo
prumérné 42 respondenti.

Pocet respondentti v jednotlivych pracovnich listech
56
53
47
34
I 22
1 2 3 4 5

Pracovni listy

60

Respondenti
— \®) (O8] B N
o S S S &

[e)

Graf 1: Pocet respondentti v jednotlivych pracovnich listech

Sbér zpétné vazby probihal pfimo ve vyuce v ¢asovém horizontu dvou tydnti. Cela realizace
byla navrzena tak, aby co nejmén¢ zasahovala do pribéhu vyuky. Autor této diplomové
prace nebyl u samotné realizace sbéru zpétné vazby piitomen. Organizaci zajistili tii
vyucujici z ptisluSnych stfednich Skol, kterym byly pfedem zaslany jednotné instrukce.
Metodicky postup byl na kazdé stiedni skole stejny. Zaktim bylo nejprve jedenkrat prehrano
vybrané podplirné video. Nésledné jim byl prostfednictvim URL adresy distribuovan
piisluny pracovni list vytvoteny prostiednictvim Google Formulafe. Zaci jej vypliovali
samostatné a nebyl stanoven Zadny ¢asovy limit. Pracovni list byl nastaven tak, Ze v§echny
otazky byly povinné a nebylo mozné je pteskocit. Thned po dokonceni pracovniho listu se
zaklim automaticky vyhodnotila spravnost jejich odpovédi v otazkach 1 az 10. Sbér zpétné
vazby probihal anonymné. VSichni tfi zapojeni vyucujici byli po ukonceni realizace
pozadani o zaslani pisemné zpétné vazby k sad€ podplrnych videi, kterou nasledné zaslali.
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9.2 Vyhodnoceni zpétné vazby k sadé podpurnych videi

V této kapitole je u kazdého pracovniho listu nejprve provedeno vyhodnoceni uspéSnosti
respondentll v jednotlivych otdzkach 1 az 10. Poté je provedeno vyhodnoceni jejich
sebehodnoceni v otazce 11, kde na pétibodové skale vyjadiuji miru svého zvladnuti daného
tématu. Tato Skala je uvedena nize.

4 body — Téma zvladam a rozumim mu bez potizi

3 body — Vétsinu chapu a mém jen drobné pochybnosti

2 body — Zéklady znam, ale nékteré¢ ¢asti mi d¢laji potize

1 bod — Mam nedostatky a potiebuji téma vice procvicit

0 bodli — Tématu nerozumim a potfebuji ho znovu zopakovat

Pro ziskani celkového pohledu na piinos sady podplrnych videi je nésledné provedena
syntéza vSech pracovnich list. Kromé vyhodnoceni zpétné vazby ziskané prostiednictvim
pracovnich listh tvofi dileZitou soucéast také syntéza pisemné zpétné vazby od tii
vyucujicich. Ti posoudili pfinos vystupu této diplomové prace a poskytli k nému nékolik
pfipominek.

Pracovni list 1 — Jak se orientovat uvnitr pocitacové sestavy
Celkova primérna Usp&$nost u tohoto pracovniho listu dosahuje 74,3 %. Usp&$nost
respondentli se pohybuje od nejnizsi tspésnosti 20,0 % po nejvyssi tspésnost 100,0 %.

Uspé&snost respondentii v jednotlivych otazkich
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Graf 2: Uspésnost respondent v jednotlivych otazkach pracovniho listu 1
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Pii pohledu na Graf 2 je patrné, Ze respondenti nejlépe zvladaji poznat umisténi 3,5"
pevného disku u otazky 10 a slotl operacni paméti u otazky 3. Naopak nejveétsi potize déla
presné umisténi systémovych konektord pro Power Switch, Reset Switch a Power LED
u otazky 8 a slotu PCI-E x16 u otazky 4. V ramci sebehodnoceni dosahuje primérné
hodnoceni 2,6 bodu.

RozloZeni respondenti v sebehodnotici otazce

8.5 % 4,3 %
,D /0

36,2 %

27,6 %

® Téma zvladam a rozumim mu bez potizi
VétsSinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zéklady znam, ale nékteré ¢asti mi dé€laji potize
Mém nedostatky a potiebuji téma vice procvicit

® Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat
Graf 3: RozloZeni respondenttli v sebehodnotici otazce pracovniho listu 1

Jak predstavuje Graf 3, nejvétsi ¢ast respondentl si vybrala hodnoceni, ze zaklady znaji, ale
nékteré ¢asti jim délaji potize. Celkem 51,0 % respondentl zvolilo dvé nejvyssi mozna
hodnoceni. Lze tedy usuzovat, ze podpirné video pomaha respondentim v zakladni
orientaci. Uspé&snost 74,3 % u takového tématu s mnoZzstvim konektorti na zakladni desce je
velmi dobra. Nizsi sebevédomi respondentli ukazuje, ze orientace uvniti pocitacové sestavy
vyzaduje praxi, ale podpiirné video jim dava dobry zaklad.
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Pracovni list 2 — Jak chranit pocitacové komponenty

pred elektrostatickym vybojem
Primérna uspésnost je zde celkové 90,6 %. Nejnizsi uspéSnost respondenta je 10,0 %
a nejvyssi 100,0 %.

Uspé&snost respondentii v jednotlivych otazkich
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Graf 4: Uspésnost respondentt v jednotlivych otazkach pracovniho listu 2

Graf 4 ukazuje velmi vyrovnanou a vysokou uspéSnost u vétsiny otdzek. Hned pét z deseti
otazek prekracuje hranici uspésnosti 94,3 %. Nejnizsi, ale se stale velmi dobrou spésnosti,
je otazka 7, kterd se vénuje uzemnéni pocitacového hardwaru pied manipulaci.
Sebehodnoceni respondentl tento uspéch potvrzuje, protoze prumér hodnoceni dosahuje
3,3 bodu.
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RozloZeni respondentii v sebehodnotici otazce
1,9 % 0,0 %

15,1 %

32,1 %

® Téma zvladam a rozumim mu bez potizi
VétsSinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Mam nedostatky a potfebuji téma vice procvicit

® Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat

Graf 5: Rozlozeni respondentti v sebehodnotici otazce pracovniho listu 2

Pii pohledu na Graf 5 je zfejmé, Ze polovina respondentii vybrala nejvy$$i moZznost.
Dalsich 32,1 % respondentti uvadélo, ze vétSinu chapou a maji jen drobné pochybnosti.
Nejnizsi hodnoceni pro téma si nevybral Zadny respondent. Pfinos tohoto podpirného videa
je pravdépodobné znacny a téma je znazornéno a vysvétleno srozumitelné.
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Pracovni list 3 — Jak vyménit pamét'ové moduly
Tento pracovni list ma celkovy primér uspéSnosti také vysoky — dosahujici 88,6 %. Nejvyssi
uspésnost v pracovnim listu je 100,0 % a nejnizsi spésnost ¢ini 20,0 %.

Uspesnost respondentu v Jednotllvych otazkach
100 964 946 94,6 00

8
Otazky

o O

7
6
5
4
3
2
1

Uspésnost (%)
S O O O O O O

o

Graf 6: Uspésnost respondentt v jednotlivych otazkach pracovniho listu 3

Zobrazeny Graf 6 ukazuje, ze na otdzku 5 odpoveédéli vSichni respondenti zcela bezchybné.
Znalosti o vyméné pamétovych modull jsou u respondentli vyborné. Nizsi uspeéSnost je
pouze u otazek 7 az 9, které jsou zaméfené na vykonnostni profily pamétovych modulti.
Primérné sebehodnoceni respondentii u tohoto pracovniho listu ¢ini 2,9 bodu.
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RozloZeni respondentii v sebehodnotici otazce

5,4% 1,8 %

19,6 % ‘.

42,8 %

® Téma zvladdm a rozumim mu bez potiZi
VétsSinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Mam nedostatky a potfebuji téma vice procvicit

® Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat

Graf 7: Rozlozeni respondentti v sebehodnotici otazce pracovniho listu 3

Jak zndzornuje Graf 7, nej€astéj$im zvolenym hodnocenim bylo, Ze respondenti vétSinu
chapou a maji jen drobné pochybnosti. Poté nésledovalo nejvyssi mozné hodnoceni.
Z uvedeného lze vyvodit, Ze podpurné video vynikajicim zplsobem plni svij ucel
v praktické¢ demonstraci. Ukazuje se, ze vyména pamét'ovych moduli je pro respondenty
dobfe pochopitelnd, zatimco teoretické rozebrani vykonnostnich profili pamétovych
modull vyzaduje vétsi sousttedéni. Piesto je celkovy pfinos podplrného videa znacny.
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Pracovni list 4 — Jak vyménit teplovodivou pastu na procesoru

Primérna aspéSnost pracovniho listu ¢ini 87,1 %. Pozitivnim zjiSténim je, Ze nejniZsi
uspésnost v pracovni listu je 50,0 %. Nejvyssi uspésnost je opet 100,0 %. Lze usuzovat, ze
kazdy respondent pochopil alespoil polovinu tématu podplrného videa.

Uspé&snost respondentu \ Jednotllvych otazkach
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Graf 8: Uspésnost respondentt v jednotlivych otazkach pracovniho listu 4

Graf 8 ptedstavuje 100,0 % uspeSnosti u otazky 5 tykajici se pozndni spravné orientace
procesoru pii vkladani do patice. Otdzky 2 a 4 zaméiené na cisténi dosedacich ploch
chladice a procesoru vykazuji Gspésnost presahujici 90,0 %. Nejnizsi uspésnost vykazuje
otazka 7 s uspésnosti 67,6 %, ktera pojednava o ucelu teplovodivé pasty mezi procesorem
a chladicem. Sebehodnoceni respondentli je u tohoto pracovniho listu v priméru 3,2 bodu.
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RozloZeni respondentii v sebehodnotici otazce

2,9 9% 0,0 %

20,6 %

26,5 %

® Téma zvladam a rozumim mu bez potizi
VétsSinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Mam nedostatky a potfebuji téma vice procvicit

® Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat

Graf 9: Rozlozeni respondentti v sebehodnotici otazce pracovniho listu 4

Pti pohledu na Graf 9 je patrné, Ze celych 50,0 % respondentli téma zvlada a rozumi mu bez
potizi. Celkem 76,5 % respondentli zvolilo jednu ze dvou nejvyssich moznosti hodnoceni.
Vymeéna teplovodivé pasty na procesoru je citlivy ukon, pifi kterém hrozi poskozeni
pocitacovych komponenti. Skutecnost, Ze respondenti s jistotou znaji spravny postup,
naznacuje spolehlivost podptrného videa.

79



Pracovni list 5 — Jak aktualizovat BIOS
Primérné uspésnost posledniho pracovniho listu je 80,9 %. Nejnizsi tspésnost je 30,0 %
a nejvyssi dosahuje 100,0 %.

Uspesnost respondentii v Jednotllvyc tazkach
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Graf 10: Uspésnost respondentt v jednotlivych otazkach pracovniho listu 5

Jak ukazuje Graf 10, mezi jednotlivymi otazkami se objevuji vyraznéjsi rozdily.
Nézev aktualiza¢niho nastroje pro BIOS u zakladni desky GIGABYTE si u otazky 7
pamatuje rovnych 100,0 % respondentl. Uspéénost u otézek2 3 a6, zaméfenych na

vvvvvv

se odrazi i v sebehodnoceni respondentt, ktere dosahuje prumerne 2,6 bodu.
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RozloZeni respondentii v sebehodnotici otazce

4,5 % 4> %

45,5 %

13,7 %

® Téma zvladdm a rozumim mu bez potiZi
VétsSinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Mam nedostatky a potfebuji téma vice procvicit

® Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat
Graf 11: Rozlozeni respondentt v sebehodnotici otazce pracovniho listu 5

Graf 11 znézornuje, Ze 45,5 % respondentil vybralo prostfedni moznost hodnoceni, tedy Ze

vvvvvv

Ackoli se respondenti po zhlédnuti podplirného videa necitili zcela jisté, jejich praimérna
uspesnost 80,9 % ukazuje, ze podplirné video poskytlo potiebné znalosti.
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Syntéza pracovnich lista

Celkovy prumér uGspéSnosti napii¢ vSemi péti pracovnimi listy dosahuje 84,9 %. Tento
vysledek lze povazovat za ptiznivy a zaroven je odpovedi na druhou kli¢ovou otazku této
diplomov¢ prace.

Primérna uspésnost respondentii v jednotlivych pracovnich listech
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Graf 12: Primérna tuspésnost respondenti v jednotlivych pracovnich listech

Z prumérné uspésnosti respondentli v jednotlivych pracovnich listech (viz Graf 12) lze
konstatovat, ze podptirna videa vykazuji dobrou uroven kvality. Podptirna videa zaméfena
na ukony a ochranu pocitacovych komponenti (resp. souvisejici pracovni listy 2, 3 a 4) maji

vevr .

vys§i primérnou uspésnost nez témata naro¢néjsi na zorientovani se v pocitatové sestave
uspésnosti prekracuje hranici 70,0 %. To naznacuje, ze sada podptrnych videi je dobie
srozumitelnd. Pokud jde o sebehodnoceni respondentti, primérné hodnoceni napfi¢ vSemi
sebehodnoticimi otazkami ¢ini 3,0 bodu.
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Primérné hodnoceni respondenti
v jednotlivych sebehodnoticich otazkach
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Graf 13: Primérné hodnoceni respondentt v jednotlivych sebehodnoticich otazkach

Graf 13 ukazuje, ze primérné hodnoceni respondentii v jednotlivych sebehodnoticich
témata ndrocnéjsi na zorientovani se v pocitacové sestaveé nebo v softwaru. Naopak nejvyssi
primé&rmé hodnoceni 3,3 bodu ma téma zaméfené na ochranu pocitacovych komponentt.
Velmi podobnému rozlozeni odpovida i primérna uspésnost respondentii v jednotlivych
pracovnich listech.
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Primérné rozloZeni respondentii napri¢ sebehodnoticimi otizkami

4,7% 1,9 %

25,0 %

31,1 %

® Téma zvladdm a rozumim mu bez potiZi
VétSinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Mam nedostatky a potfebuji téma vice procvicit

® Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat

Graf 14: Primérné rozlozeni respondentt napfi¢ sebehodnoticimi otazkami

Z pohledu na Graf 14 vyplyva dulezité zjisténi. Celych 68,4 % respondentli vnima témata
po zhlédnuti podplirnych videi pozitivné a rozumi jim bez potizi nebo jen s drobnymi
pochybnostmi. DalSich 25,0 % respondentii zna alesponi zaklady. Do dvou nejnizSich
moznosti hodnoceni, kde maji respondenti nedostatky nebo tématu viibec nerozumi, piipada
v priméru pouze 6,6 % respondentd.

Na zékladé téchto vysledkt lze konstatovat, Ze sada podplrnych videi predstavuje pro
zaky ptinosny dopln€k vyuky. Vysoka uspéSnost v pracovnich listech, ktera ¢ini v celkovém
praméru 84,9 %, a pozitivni sebehodnoceni zvladnuti témat u vétSiny zakt potvrzuji, ze
podptlirna videa vyuku u¢inné podporuji.
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Syntéza pisemné zpétné vazby

Celkové piijeti sady podpturnych videi 1 pracovnich listii bylo ze strany vyucujicich velmi
pozitivni. Vyucujici se shoduji na tom, ze vystup této diplomové prace je kvalitné
zpracovany, udrzuje pozornost zakli a je pro cileny obor srozumitelny. Kladné hodnotili
predevs§im praktické, nikoliv teoretické zaméfeni podpiirnych videi. Jeden z vyucujicich
vyslovné ocenil vzestupnou tendenci kvality napfi¢ celou sadou, kdy pozd¢jsi podptrna
videa maji plynulejsi tempo.

Z hlediska zaméfeni obort vyucujici potvrdili, Ze zvolena uroven obtiznosti je idealni
pro obor Informacni technologie. Obor Technické lyceum ptedstavuje v tomto ohledu
urCitou hranici. Podle jednoho z vyucujicich by byl obsah podptrnych videi pro obor
Elektrotechnika zbytecny a vyzadoval by odlisny format. Pro co nejlepsi vysledek vyucujici
doporucuji propojit podplrna videa ve vyuce s pfimou ukazkou pocitacového hardwaru.
Zaroven je vhodné doplnit je vlastnim komentaftem, béhem kterého mohou vyucujici
podpiirnd videa zastavovat a dale je rozvijet.

Pisemna zpétna vazba prinesla také nékolik uzite¢nych pripominek pro mozna budouci
vylepSeni, pficemz jejich vyrazna ¢ast se tykala zvukové stopy. U podpiirného videa Jak se
orientovat uvniti poc¢itacové sestavy vyucujicim chybél jakykoliv mluveny komentai nebo
hudebni doprovod, takze bez zvukového zaznamu ptsobilo zdlouhaveé. Nazory na vyuziti
funkce Cist nahlas pro tvorbu mluveného komentafe se mezi vyudujicimi lidily. Zatimco
jeden z nich by mluveny komentéat pomoci funkce v uvedeném podpiirném videu uvital, jiny
by tuto funkci nevolil a naopak by uptfednostnil pfirozeny lidsky hlas autora této diplomové
prace ve vSech podplrnych videich. U grafickych popiski v uvedeném podpirném videu se
objevila ptipominka tykajici se jejich zvétseni a lepsi ¢itelnosti. Diivodem je rozdilna kvalita
projekéni techniky na rtiznych Skolach, kvili které by mensi grafické popisky mohly byt
hite citelné. Objevil se také podnét k mirnému zpomaleni nékterych rychlejsich useki
podplrnych videi. Z C¢isté odborného hlediska vyucujici doplnili né€kolik drobnych
technickych pfipominek, které predstavuji spiSe podnéty pro doplnéni vyucujicim nez
zasadni chyby. Pfikladem je upozornéni na casto eloxovany, a tedy nevodivy povrch
pocitatovych skiini a rozdilné pocty plastovych pojistek u pamétovych slotii.

Lze tedy shrnout, Ze pisemna zpétnd vazba od vyucujicich potvrzuje celkovy piinos
vytvoiené sady podplirnych videi a poskytuje odpovéd na treti klicovou otdzku této
diplomové prace. Drobné pfipominky nijak nesnizuji funkénost vystupu této diplomové
prace. Pisemné zpétna vazba doklada, Ze podpurna videa predstavuji uZiteCny doplnék
vyuky, ktery obohacuje vyklad vyucujiciho a piiblizuje zdkiim problematiku pocitacového
hardwaru.
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Zaver

Hlavnim cilem této diplomové prace je vytvorit sadu multimedialni vzdélavaci podpory pro
vyuku pocita¢ového hardwaru na odborné profilovanych stfednich Skolach. K jeho naplnéni
jsou stanoveny ctyfti dil¢i cile. Na zakladé vystupu této diplomové prace Ize konstatovat, ze
vSechny vytycené cile jsou tispésné a v plném rozsahu splnény. V této diplomové praci jsou
rovnéz stanoveny tfi klicové otazky, na které je v pfisluSnych kapitolach uspésné
odpovézeno.

Potiebny teoreticky podklad pro pochopeni problematiky je vytvofen na zakladé
studia odborné literatury. Diky tomu vzniké teoretické vychodisko této diplomové prace.
To zahrnuje nejprve kurikularni rdmce, které jsou déle rozpracovany s diirazem na rozbor
ramcovych vzdélavacich programi stfedniho odborného vzdelavani. Vzhledem k tomu, ze
tato diplomova price je zaméfena na podpirnd videa, je pozornost vénovéana jejich
zastoupeni ve vzdélavacim procesu a také odiivodnéni vybéru oboru Informacni technologie
pro jejich tvorbu. Teoretické vychodisko uzavird kapitola zabyvajici se teorii poc¢itatového
hardwaru, ktera zahrnuje jeho historii, klicové principy a popis jednotlivych komponent.

Na teoretické vychodisko navazuje tvorba vystupu této diplomové prace. Nejprve je
pomoci analyzy péti Skolnich vzdélavacich programi oboru Informacni technologie popsan
soucasny stav vyuky pocitacového hardwaru. Na zéklad€ vysledkl analyzy je identifikovano
sedm oblasti vhodnych pro sadu podpturnych videi, z nichz je stanovena konkrétni sada péti
podpirnych videi. Kazdé podpirné video odpovida jedné z téchto oblasti, aby bylo dosazeno
Pocet pracovnich listl odpovidd poctu podplrnych videi, protoze kazdy pracovni list
vychazi z jednoho konkrétniho podpirného videa. Pro ovétfeni spravnosti jejich vyplnéni
jsou vytvoreny také klice spravnych odpovédi ke vSem pracovnim listim. Vystup této
diplomové prace se nachédzi v ptilohach a soucasné je publikovan prostiednictvim
webovych sluzeb, aby se dostal ke konkrétnim vyucujicim. Posledni ¢ast této diplomové
prace tvoii vyhodnoceni pifinosu sady podpirnych videi pomoci zpétné vazby, ktera se
sklada z pracovnich listd vyplnénych zaky a z pisemné zpétné vazby vyucujicich.

Z vyhodnoceni zpétné vazby lze konstatovat, ze sada podptrnych videi predstavuje pro
zaky ptinosny dopln€k vyuky. Vysoka uspé&$nost v pracovnich listech, ktera ¢ini v celkovém
priméru 84,9 %, a pozitivni sebehodnoceni zvladnuti témat u vétSiny zakt potvrzuji, ze
podptlirna videa vyuku t¢inné podporuji. Celkové ptijeti sady podptirnych videi i pracovnich
listd je ze strany vyucujicich velmi pozitivni. Vyucujici se shoduji, Ze vystup této diplomové
prace je kvalitné zpracovany, udrZzuje pozornost Zaku a je pro cileny obor srozumitelny.
Zaroven piinaSeji n€kolik uZite¢nych ptipominek pro mozna budouci vylepSeni. Tyto drobné
pfipominky vSak nijak nesnizuji funkénost vystupu této diplomové prace.
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Priloha A: URL adresy k sadé podpurnych videi

Seznam sady podpurnych videi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwgqqXJ3p9IMK5PvvPIzPjkPy6 6Mk61ds

Jak se orientovat uvnitr pocitacové sestavy
https://youtu.be/8-YIoechfFc?si=n6zgkDUqSEFMWION

Jak chranit pocitacové komponenty pred elektrostatickym vybojem
https://youtu.be/DxWQsEwUy0U?si=ZK-8GasTxhul XCaU

Jak vyménit pamétové moduly
https://youtu.be/2xspDpBR3uw?si=pxJAHnvS9FFm_CgY

Jak vymeénit teplovodivou pastu na procesoru
https://youtu.be/g0Uv6xjXZbg?si=ntxatQRIKg S5p1CO

Jak aktualizovat BIOS
https://youtu.be/luNmOhDBv3c?si=P1 hvwtrRLPCT4g3



https://www.youtube.com/playlist?list=PLwgqqXJ3p9MK5PvvPlzPjkPy6_6Mk6Ids
https://youtu.be/8-YIoechfFc?si=n6zgkDUqSEFMWl0N
https://youtu.be/DxWQsEwUy0U?si=ZK-8GasTxhu1XCaU
https://youtu.be/2xspDpBR3uw?si=pxJAHnvS9FFm_CgY
https://youtu.be/g0Uv6xjXZbg?si=ntxatQRIKg_5p1CO
https://youtu.be/luNmOhDBv3c?si=P1_hvwtrRLPCT4g3

Priloha B: URL adresy k pracovnim listim

Pracovni list 1 — Jak se orientovat uvnitf pocitacové sestavy
https://forms.gle/MVbP8GbdJpYnFrcF6

Pracovni list 2 — Jak chranit pocitacové komponenty
pred elektrostatickym vybojem

https://forms.gle/DSegvELY 44axt35219

Pracovni list 3 — Jak vyménit pamét'ové moduly
https://forms.gle/e7ABCyjcnoZVevQs8

Pracovni list 4 — Jak vyménit teplovodivou pastu na procesoru
https://forms.gle/7chuXgHijpoPcWbZG6

Pracovni list 5 — Jak aktualizovat BIOS

https://forms.gle/ WwPQGRPk{GuX614y9



https://forms.gle/MVbP8GbdJpYnFrcF6
https://forms.gle/DSgvELY44axt35219
https://forms.gle/e7ABCyjcnoZVevQs8
https://forms.gle/7chuXgHjpoPcWbZG6
https://forms.gle/WwPQGRPkfGuX614y9

Priloha C: Pracovni list 1 — Jak se orientovat

a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

a)
b)

d)

a)
b)
©)
d)

b)

©)
d)

uvnitr pocitaové sestavy

Kde se nachézi napajeci konektor procesoru EPS?

Na systémovém ventilatoru

V horni ¢asti zékladni desky u procesoru

V dolni ¢asti zakladni desky u Cipové sady

Na grafické karté u napajeciho konektoru PCI-E

Kde se nachazi konektor ventilatoru chladice CPU_FAN?

Na napdjecim zdroji u ventilatoru

Na grafické karté u chladice s ventilatory

V horni ¢asti zdkladni desky u chladice procesoru s ventildtorem

V dolni ¢asti zakladni desky u konektoru systémového ventilatoru SYS FAN

Kde se nachézeji sloty operacnich pam¢ti?

V horni ¢asti zdkladni desky u napajeciho konektoru zékladni desky ATX

V dolni ¢asti zékladni desky u konektoru systémového ventilatoru SYS FAN
Na grafické karté u chladice s ventilatory

V dolni ¢asti zékladni desky u zvukového modulu

Kde se nachazi slot PCI-E x16?

Na modulech opera¢nich paméti
V horni ¢asti zékladni desky

Na 3,5" pevném disku

Na grafické karté

Kde se nachazeji datové konektory HDMI, DisplayPort a DVI?

V dolni ¢asti zdkladni desky
Na 3,5" pevném disku

Na napdjecim zdroji

Na grafické karté

Kde se nachazi BIOS baterie?

Na napdjecim zdroji u ventilatoru

V horni ¢asti zékladni desky u procesoru

V dolni ¢asti zakladni desky u €ipové sady

V horni ¢asti zékladni desky u datovych konektord SATA



a)
b)
¢)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)

d)

10.

a)
b)
©)
d)

11.

b)
©)
d)
e)

Kde se nachézi zvukovy modul?

V dolni ¢asti zakladni desky u konektoru pro jack

V horni ¢asti zakladni desky u sloti operacnich paméti

V dolni ¢asti zakladni desky u datovych konektor SATA

V horni ¢asti zakladni desky u napéjeciho konektoru procesoru EPS

Kde se nachazeji systémové konektory pro Power Switch, Reset Switch a Power LED?

Na grafické kart¢ u napajeciho konektoru PCI-E

V dolni ¢asti zakladni desky u konektorta pro USB 2.0

Na napéjecim zdroji u sitového napajeciho konektoru C14

V horni ¢asti zékladni desky u napéjeciho konektoru zakladni desky ATX

Kde se nachazi sitovy vypinac?

Na napéjecim zdroji u sitového napdjeciho konektoru C14

V horni ¢asti zakladni desky u napajeciho konektoru procesoru EPS
V dolni ¢asti zakladni desky u BIOS baterie

Na grafické kart¢ u napajeciho konektoru PCI-E

Co se nachazi v 3,5" pozici?

Zadni vyztuha patice procesoru
Uchyty chladi¢e procesoru
Chladic¢ ¢ipové sady

3,5" pevny disk

Jak hodnoti$ své zvladnuti tohoto tématu?

Téma zvladam a rozumim mu bez potizi

Vétsinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Maém nedostatky a potiebuji téma vice procvicit
Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat



Priloha D: Pracovni list 2 — Jak chranit pocéitacové

a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

a)
b)

d)

a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

komponenty pred elektrostatickym vybojem

Jakym zplisobem muze vzniknout elektrostaticky naboj na plastové tyci?

Ttenim o latku

Ponotenim do vody

Ptiblizenim k napajecimu zdroji

Dotykem s kovovou ¢asti uzemnéného zaiizeni

Co se stane s papirem, kdyz k nému ptiblizime elektricky nabitou plastovou tyc?

Zlstane bez reakce

Odpudi se vlivem odporové sily
Vzniti se vlivem elektrostatické sily
Ptitdhne se vlivem elektrostatické sily

Pro¢ je nebezpecné¢ dotykat se pocitacového hardwaru, kdyZ mame na téle
elektrostaticky naboj?

Vybitim mize prehiat komponenty

Vybitim mize ovlivnit elektricky odpor

Vybitim mize poSkodit citlivé elektronické obvody

Zpusobi magnetické pole, které miize vymazat ulozena data z disku

Na jakém povrchu se nedoporucuje manipulovat s pocitacovym hardwarem?

Na antistatické podlozce
Na laminatovém stole
Na difevéném stole

Na koberci

Jaké je doporucené feSeni pro odvod elektrostatického naboje z té€la pfi manipulaci
s poc¢itaovym hardwarem?

Plastové navleky na ruce
Antistaticky naramek
Bavinéné obleceni
Gumové rukavice

Proc€ je pro uzemnéni diileZité dotknout se kovového povrchu a ne natfeného?

Muze se vznitit
MtZe zpisobit zkrat
Funguje jako izolant

Mrwe



a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

10.

a)
b)
©)
d)

11.

a)
b)
©)
d)
e)

Jak uzemnime pocitacovy hardware pfed manipulaci?

Hlavni vypina¢ na napéjecim zdroji pfepneme do polohy vypnuto a pfipojime napajeci
kabel do zasuvky
Hlavni vypinac¢ na napajecim zdroji piepneme do polohy zapnuto a piipojime napajeci
kabel do zasuvky
Hlavni vypinac¢ na napajecim zdroji piepneme do polohy vypnuto a odpojime napajeci
kabel ze zasuvky
Hlavni vypina€ na napdjecim zdroji pfepneme do polohy zapnuto a odpojime napajeci
kabel ze zasuvky

Jak casto je vhodné dotykat se uzemnéného kovového povrchu pii manipulaci
s pocitacovym hardwarem?

Pouze pti vyskytu elektrostatického vyboje
Pted kazdou manipulaci s komponentem
Pouze pted zahajenim celé¢ manipulace

V pravidelnych ¢asovych intervalech

Pted ¢im chrani antistaticky sa¢ek komponenty pfi prenaseni nebo skladovani?

Vlhkosti a korozi
Magnetickym polem
Elektrostatickym nébojem
Mechanickym poskozenim

K ¢emu jsou rizné velikosti antistatickych sa¢ka pro komponenty?

K rozd¢leni podle vyrobce

K organizaci podle jejich stavu
K tfidéni podle vahy

K chranéni raznych typt

Jak hodnoti$ své zvladnuti tohoto tématu?

Téma zvladam a rozumim mu bez potizi

VétSinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zéklady znam, ale n¢které ¢asti mi délaji potize
Mam nedostatky a potiebuji téma vice procvicit
Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat



Priloha E: Pracovni list 3 — Jak vymeénit
pameét’'ové moduly

1. Co je prvnim krokem pied za¢atkem vymény pamétového modulu?

a) Odstranit bo¢ni kryt pocitacové skiing
b) Vypnout pocitac a odpojit napajeci kabel
c) Aktualizovat ovladace

d) Vstoupit do BIOS setupu

2. Kde najdeme doporucené potadi osazeni pamét'ovych slotd?

a) Na obalu pamétového modulu

b) V nastaveni operac¢niho systému

c) Vzdy pouze v dokumentaci vyrobce

d) Pfimo na zakladni desce nebo v dokumentaci vyrobce

3. Proc€ se doporucuje instalovat pamét'ové moduly v sudém poctu?

a) Z duvodu lepsiho chlazeni

b) Aby byl pocita¢ symetricky

c) Pro vyuziti dvoukanalového rezimu

d) Zakladni deska nepodporuje lichy pocet

4. Co musime ud¢lat s pamétovym modulem tésné pred jeho vytazenim ze slotu?

a) Odpojit napajeci konektor modulu

b) Stisknout tlacitko na zakladni desce

c) Pevné jej uchopit a rovnou vytdhnout

d) Odklopit plastovou pojistku na stran¢ slotu

5. Co se stane, kdyZ se pokusime vloZit pamét'ovy modul DDR3 do slotu pro DDR4?

a) Nejde fyzicky zasunout

b) Poskodi se vysokym napé&tim

c) Zasune se, ale BIOS jej nerozpozna

d) Zasune se, ale pracuje na nizsi frekvenci

6. Jak pozname spravné usazeni nového pamét'ového modulu?

a) Pocitac se automaticky zapne

b) Pojistka automaticky zapadne

c) Modul vyda zvukovou signalizaci

d) Kontrolka na zakladni desce se rozsviti



a)
b)
¢)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)

d)

10.

a)
b)
©)
d)

11.

b)
©)
d)
e)

K ¢emu slouzi profily XMP nebo EXPO?

K ptetaktovani procesoru

K aktivaci tsporného rezimu pameéti

K automatické optimalizaci operacniho systému

K aktivaci prednastaveného vykonnostniho profilu paméti

Jak pracuje pamét'ovy modul, pokud XMP nebo EXPO profil neni aktivovan?

V maximalnim vykonovém rezimu
V zékladnim konzervativnim reZimu
V tsporném rezimu

BIOS nerozpozna modul

Jaké oznaceni vykonnostnich profili paméti pouzivaji procesory AMD?

EXPO — Extended Profiles for Overclocking
EPO — Enhanced Performance Optimization
AMP — AMD Memory Profile

XMP — Extreme Memory Profile

Jaky je postup po dokonceni instalace pamétového modulu?

Ptipojime napajeci kabel a pocita¢ zapneme

Zapneme pocita¢ bez krytu a ptipojenych periferii

Nasadime kryt a pocita¢ zapneme bez ptipojenych periferii

Nasadime bo¢ni kryt, ptiSroubujeme jej, pfipojime periferie a napajeci kabel

Jak hodnoti$ své zvladnuti tohoto tématu?

Téma zvladam a rozumim mu bez potizi

Vétsinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Maém nedostatky a potiebuji téma vice procvicit
Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat



Priloha F: Pracovni list 4 — Jak vymeénit

a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

a)
b)
©)
d)

a)
b)

d)

a)
b)
©)
d)

b)

©)
d)

teplovodivou pastu na procesoru

Co musime odpojit pfed sejmutim chladiCe z procesoru?

Kabel systémového ventilatoru z konektoru SYS FAN
Kabel ventilatoru chladi¢e z konektoru CPU FAN
Napadjeci kabel procesoru z konektoru EPS

Modul opera¢ni paméti ze slotu

Jaky prostfedek pouzijeme pro findlni dociSténi dosedaci plochy chladice?

Chladici kapalina
Destilovana voda
Izopropylalkohol
Silikonovy olej

Jak spravné vyjmeme procesor z patice?

Tahem ptimo nahoru

Uvolnime packu a otevieme retencni kryt
Pootocenim o 90 stupniii uvolnime pojistku
Stiskneme uvoliovaci tlacitko na zdkladni desce

Co musi spliiovat povrch procesoru pted aplikaci nové teplovodivé pasty?

Musi byt namazany olejem

Musi byt navlhceny kapalinou

Musi byt zcela suchy a bez necistot
Musi byt zahtaty na provozni teplotu

Podle ¢eho pozname spravnou orientaci procesoru pii vkladani do patice?

Podle pozi¢ni znacky na rohu i bo¢nich vyfezl procesoru
Podle barvy na rohu procesoru

Podle napisu na procesoru

Orientace neni dilezita

Jakou silou vkladame procesor do patice?

Mirnym tlakem prstu do slySitelného cvaknuti
Musi dosednout bez pouziti sily

Zalezi na typu patice

Silnym tlakem



a)
b)
¢)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)

d)

10.

a)
b)
©)
d)

11.

b)
©)
d)
e)

Jaky je ucel teplovodivé pasty mezi procesorem a chladicem?

Zabranit elektrickému zkratu
Zvysit mechanickou pevnost
Vytvorit silnou izola¢ni vrstvu
Vyplnit mikroskopické nerovnosti

Proc se teplovodiva pasta nedoporucuje roztirat po povrchu procesoru?

Hrozilo by nadbyte¢né vyteceni pasty do patice procesoru

Mohly by vzniknout vzduchové mezery mezi pastou a povrchem procesoru
Ztracely by se teplovodivé vlastnosti pasty

Zpusobilo by to oxidaci povrchu procesoru

Co je metoda péti bodu pti nanaseni teplovodivé pasty na povrch procesoru?

NanaSeni malého mnozstvi do ¢tyf rohtl a jeden bod doprostied
Nanaseni do stfedu v péti vrstvach

NanaSeni do tvaru ktize

NanasSeni v péti ¢arach

Jaky je postup po dokonceni instalace chladice?

Ptipojime napajeci kabel a nasadime kryt
Nasadime kryt bez ptipojeni kabelu ventilatoru
Spustime pocita¢ na maximalni vykon pro zahtati teplovodivé pasty

Ptipojime kabel ventilatoru, nasadime kryt, pfipojime periferie a napéjeci kabel

Jak hodnoti$ své zvladnuti tohoto tématu?

Téma zvladam a rozumim mu bez potizi

Vétsinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Maém nedostatky a potiebuji téma vice procvicit
Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat



Priloha G: Pracovni list 5 — Jak aktualizovat BIOS

1. Kde stahneme aktualizaci pro BIOS zakladni desky?

a) Z Windows Update

b) Z oficialniho webu vyrobce procesoru

c) Z neoficidlniho nebo neovéieného webu

d) Z oficialniho webu vyrobce zakladni desky

2. Co typicky obsahuje popis kazdé aktualizace pro BIOS?

a) Popis zmén, velikost aktualiza¢niho souboru a datum vydani

b) Popis zmén, oznaceni verze, velikost aktualizaéniho souboru a datum vydani
c) Oznaceni verze a velikost aktualiza¢niho souboru

d) Sériové ¢islo zékladni desky, oznaceni verze a datum vydani

3. Vjakém formatu se stdhne aktualiza¢ni soubor pro BIOS?

a) exe
b) iso
c) zip
d) rar

4. Co je potieba nejprve provést se stazenym aktualizaénim souborem pro BIOS?

a) Pfejmenovat jej na ndzev nové verze
b) Zabalit jej do nového souboru

c) Zmeénit jeho pfiponu na exe

d) Rozbalit jej

5. Pro¢ musi byt USB flash disk naformatovan na souborovy systém FAT32?

a) Jiné souborové systémy nejsou vzdy podporované

b) Jako jediny je kompatibilni s Windows

c) Pii pfenosu automaticky Sifruje data

d) Podporuje soubory vétsi nez 4 GB

6. Kam se na USB flash disk doporucuje umistit aktualiza¢ni soubor pro BIOS?
a) Do slozky urcené pro zalohu operacniho systému

b) Do slozky s nazvem nové verze

c) Do libovolné nazvané podslozky
d) Pfimo do hlavniho adresare



a)
b)
¢)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)

d)

10.

a)
b)
©)
d)

11.

b)
©)
d)
e)

Jak se nazyva aktualizacni nastroj pro BIOS u zékladni desky GIGABYTE?

Q-Flash
M-Flash

EZ Flash
Flash-Update

K ¢emu slouzi zéloha pro BIOS, kterou lze ulozit pred aktualizaci?

K ovéfeni integrity aktualiza¢niho souboru

K ovéfeni kompatibility aktualiza¢niho souboru

K navratu do funkéniho stavu v pfipad¢ problému

K automatickému porovnani zalohované a nové verze

Jak sledujeme prib¢h aktualizace pro BIOS?

Prabéh neni znazornén

Pomoci kontrolky na zdkladni desce
Prostfednictvim hlaSeni v operacnim systému
Procentualnim vyjadfenim s grafickym ukazatelem

Co se stane po dokonceni aktualizace pro BIOS?

Aktualiza¢ni néstroj vypne pocita¢ a musime jej zapnout

Aktualiza¢ni néstroj informuje o restartu a pocita¢ se automaticky restartuje
Aktualizacni nastroj ¢eka na potvrzeni od uzivatele

V operac¢nim systému se zobrazi hlaSeni s vysledkem

Jak hodnoti$ své zvladnuti tohoto tématu?

Téma zvladam a rozumim mu bez potizi

Vétsinu chapu a mam jen drobné pochybnosti
Zaklady znam, ale nékteré ¢asti mi délaji potize
Maém nedostatky a potiebuji téma vice procvicit
Tématu nerozumim a potiebuji ho znovu zopakovat



Priloha H: Klic¢e spravnych odpovédi k pracovnim listiim

Pracovni list 1 — Jak se orientovat uvnitr pocitacové sestavy

1. b) V horni ¢asti zakladni desky u procesoru

2. ¢) V horni ¢asti zakladni desky u chladice procesoru s ventilatorem

3. a) V horni ¢asti zdkladni desky u napajeciho konektoru zakladni desky ATX
4. b) V horni casti zakladni desky

5. d) Na grafické karte

6. ¢) V dolni ¢asti zdkladni desky u Cipové sady

7. a) V dolni ¢asti zdkladni desky u konektoru pro jack

8. b) V dolni ¢asti zakladni desky u konektort pro USB 2.0

9. a) Na napdjecim zdroji u sitového napajeciho konektoru C14

10. d) 3,5" pevny disk

Pracovni list 2 — Jak chranit pocitacové komponenty
pred elektrostatickym vybojem

a) Trenim o latku

d) Pritahne se vlivem elektrostatické sily

¢) Vybitim miize poskodit citlivé elektronické obvody
d) Na koberci

b) Antistaticky naramek

c¢) Funguje jako izolant

a) Hlavni vypina¢ na napijecim zdroji pfepneme do polohy vypnuto a pfipojime
napajeci kabel do zasuvky

b) Pfed kazdou manipulaci s komponentem

. ¢) Elektrostatickym nabojem

10. d) K chranéni riznych typt

Nk =

o o0



Pracovni list 3 — Jak vyménit pamét'ové moduly

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9.
1

b) Vypnout pocita¢ a odpojit napajeci kabel

d) Pfimo na zakladni desce nebo v dokumentaci vyrobce

¢) Pro vyuziti dvoukanélového rezimu

d) Odklopit plastovou pojistku na stran¢ slotu

a) Nejde fyzicky zasunout

b) Pojistka automaticky zapadne

d) K aktivaci ptednastaveného vykonnostniho profilu paméti
b) V zakladnim konzervativnim rezimu

a) EXPO — Extended Profiles for Overclocking

0. d) Nasadime bo¢ni kryt, pfiSroubujeme jej, ptipojime periferie a napajeci kabel

Pracovni list 4 — Jak vyménit teplovodivou pastu na procesoru

1
2
3
4
5.
6.
7
8
0.
1

b) Kabel ventilatoru chladi¢e z konektoru CPU_FAN

¢) Izopropylalkohol

b) Uvolnime packu a otevieme retencni kryt

c) Musi byt zcela suchy a bez necistot

a) Podle pozi¢ni znacky na rohu i bo¢nich vytezl procesoru

b) Musi dosednout bez pouziti sily

d) Vyplnit mikroskopické nerovnosti

b) Mohly by vzniknout vzduchové mezery mezi pastou a povrchem procesoru
a) Nanaseni malého mnozstvi do ¢tyt roht a jeden bod doprostied

0. d) Ptipojime kabel ventilatoru, nasadime kryt, pfipojime periferie a napajeci kabel

Pracovni list 5 — Jak aktualizovat BIOS

1
2
3
4.
3.
6
7
8
9.
1

d) Z oficialniho webu vyrobce zakladni desky

b) Popis zmén, oznaceni verze, velikost aktualiza¢niho souboru a datum vydani
c) Zip

d) Rozbalit jej

a) Jiné souborove systémy nejsou vzdy podporované

d) Piimo do hlavniho adresare

a) Q-Flash

¢) K navratu do funkéniho stavu v ptipad€ problému

d) Procentudlnim vyjadienim s grafickym ukazatelem

0. b) Aktualiza¢ni nastroj informuje o restartu a pocita¢ se automaticky restartuje



	Seznam obrázků
	Seznam grafů
	Seznam tabulek
	Seznam použitých symbolů a zkratek
	Seznam příloh
	Úvod
	1 Kurikulární rámec
	1.1 Kurikulum
	1.2 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
	1.3 Rámcové vzdělávací programy
	1.3.1 Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
	1.3.1.1 Cíle středního odborného vzdělávání
	1.3.1.2 Klíčové kompetence
	1.3.1.3 Odborné kompetence
	1.3.1.4 Uplatnění absolventa
	1.3.1.5 Kurikulární rámce vzdělávání
	1.3.1.6 Průřezová témata


	1.4 Školní vzdělávací programy

	2 Podpůrná videa ve vzdělávacím procesu
	2.1 Didaktické přínosy podpůrných videí
	2.2 Možnosti didaktického využití podpůrných videí
	2.3 Metodické postupy práce s podpůrnými videi

	3 Vymezení cílového oboru pro podpůrná videa
	3.1 Srovnání odborných kompetencí
	3.2 Srovnání uplatnění absolventa
	3.3 Srovnání kurikulárních rámců pro oblast informatického vzdělávání
	3.4 Srovnání kurikulárních rámců pro oblast odborného vzdělávání

	4 Teorie počítačového hardwaru
	4.1 Historie počítačového hardwaru
	4.2 Von Neumannova architektura
	4.3 Moorův zákon
	4.4 Základní deska
	4.4.1 Čipová sada
	4.4.2 Patice
	4.4.3 BIOS/UEFI
	4.4.4 Rozhraní

	4.5 Centrální procesorová jednotka
	4.6 Operační paměť
	4.7 Pevný disk
	4.8 Polovodičový disk
	4.9 Rozšiřující karta
	4.10 Napájecí zdroj
	4.11 Počítačová skříň
	4.11.1 Elektrostatický výboj


	5 Cíle a klíčové otázky diplomové práce
	6 Analýza současného stavu výuky počítačového hardwaru
	6.1 Identifikace oblastí pro sadu podpůrných videí
	6.2 Stanovení sady konkrétních podpůrných videí

	7 Tvorba sady podpůrných videí
	7.1 Prostředky pro tvorbu sady podpůrných videí
	7.2 Obsahová náplň podpůrných videí

	8 Tvorba pracovních listů
	9 Zpětná vazba k sadě podpůrných videí
	9.1 Realizace sběru zpětné vazby k sadě podpůrných videí
	9.2 Vyhodnocení zpětné vazby k sadě podpůrných videí

	Závěr
	Seznam použité literatury

